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Manipulace uvnitr pocitaCe

Témata:

Bezpecnostni opatreni
Pred manipulaci uvnitf pocitace
Po manipulaci uvnitf poCitace

Bezpecnostni opatreni

Kapitola o bezpecnostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pfed zahajenim jakékoli demontaze.

Pred veSkerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontaz a op&tovnou montéz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatfeni:

Systém a vSechna k nému pfipojena periferni zafizeni vypnéte.
Systém a vSechna k nému pripojena periferni zarizeni odpojte od napéjeni stfidavym proudem.
Od systému odpojte viechny sitové, telefonni a komunikacni kabely.

Pri praci uvnitr jakéhokoli notebooku pouzivejte antistatickou servisni soupravu, kteréd chrani pred poskozenim statickou elektfinou
(ESD).

Kazdou souc¢ast po demontézi umistéte na antistatickou podlozku.
Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napajeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéajenim je nutné pred otevrenim jejich krytu odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napétim i tehdy, kdyz jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umoznuje systém na déalku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalSi pokrocilé funkce pro fizeni spotfeby.

Odpojenim, stisknutim a pridrzenim tlacitka napéajeni na 15 sekund by se mél vybit zbytkovy ndboj v zékladni desce. notebook.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodicl ke stejnému elektrickému potencidlu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodic je tfeba pfipojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko na
zapésti si musite Fadné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred vytvorenim vodivého propojeni si sundejte veskeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Statické elektfina predstavuje vyznamné riziko pfi manipulaci s elektronickymi sougastmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamé&tové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elektfiny dokaZou obvody poskodit
zpUsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale m{ze zpUsobovat ob&asné problémy Ci zkraceni Zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
poZadavky na niZsi spotfebu a vySSi hustotu zplsobuji, Ze se ze statické elektfiny stavé stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spole¢nosti Dell nachyIn€jsi na poSkozeni statickou elektfinou. Z toho
ddvodu jiz nékteré drive schvalené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.



Poskozeni statickou elektfinou mize zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a obcasné.
Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuii priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy zplsobuji
okamzité a UpIné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamé&tového modulu DIMM statickou elektfinou,
jehoz disledkem je pfiznak ,,No POST / No Video" (Zadny test POST / Zadné video) doprovéazeny zvukovym signalem, jenz znadi
chybgjici nebo nefunkéni pamét.

Obd&asné — Obc¢asné poruchy predstavuji pfiblizné 80 % poruch zplsobenych statickou elektrinou. Ve vétsing pripadd tyto poruchy
nejsou okamzité rozeznatelné. Pamétovy modul DIMM je zasaZen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
nevykazuje zndmky poskozeni. Oslabend trasa se mUZe tavit celé tydny ¢i mésice a béhem toho miZe dochézet ke zhorSovani integrity
pameéti, ob&asnym chybam atd.

Jesté obtiznéji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou mlZete predejit nésledujicim zplsobem:

Nasad'te si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice. PouZiti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadale neni povoleno, protoze neumoznuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily nezajistite
odpovidajici ochranu sou¢ésti, jez jsou VUG statické elektring obzvlast citlivé.

Se v8emi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou. Pokud
je to mozné, pouzijte antistatické podlahové podlozky a podlozky na pracovni stUll.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje vyjméte z antistatického obalu az tehdy, kdyz budete pripraveni ji nainstalovat v pocitaci. Pred
rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektfinu.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje pred pfepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nej¢astgji pouzivanou servisni soupravou. Kazdé servisni souprava sestava ze t¥i hlavnich souc¢asti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Soucésti antistatické servisni soupravy jsou nasledujici:

Antistaticka podloZka — Antistaticka podloZka je elektricky nevodivéa a pri servisnich zékrocich slouZi k odkladani dilti. Pred pouzitim
antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapesti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo jakémukoli
holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto radné pfipraveni, nahradni dily Ize vyjmout z antistatického
obalu a umistit pfimo na podlozku. Dilim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi, pokud je mate v ruce, na antistatické rohozce,

v systému nebo v obalu.

Poutko na zapésti a propojovaci vodi¢ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pripojit primo k holému plechovému dilu
hardwaru (pokud antistatickd podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jeZ chrani hardware, ktery jste na ni umistili.
Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se fika vodivé propojeni.
Pouzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodicem. Nikdy nepouzivejte poutka na zapésti bez
vodice. Méjte vzdy na paméti, Ze vnitini vodiCe poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt pravidelné kontrolovéany
prislusnou zkouSeckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti a propojovaci vodic
doporucujeme prezkusovat jednou tydné.

ZkouSecka antistatického poutka na zapésti — \/odiCe uvnitr antistatického poutka se postupem ¢asu opotiebovavaiji. Pokud pouzivate
nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapésti doporucujeme prezkuSovat pred kazdym servisnim zakrokem a nejméné jednou
tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSeCka poutek na zapésti. Pokud vlastni zkouSeCku poutek na zapésti nemate, zeptejte se, jestli ji
nemaji ve vasi oblastni poboc¢ce. Chcete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodi¢em ke zkouSecce a stisknéte
prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Usp&sng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se Cerveny indikator LED

a ozve se zvukova vystraha.

Izolaéni prvky — Zarizeni citliva na statickou elektrinu (napr. plastové kryty chladic¢l) je nezbytné nutné udrzovat v dostatec¢né
vzdalenosti od vnitfnich dild, které slouZi jako izolatory a ¢asto jsou velmi nabité.

Pracovni prostfedi — Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pfi servisu
serverl se souprava pouzivé jinym zplsobem neZ pfi servisu stolnich a pfenosnych pocitacl. Servery jsou obvykle umistény ve stojanu
v datovém centru, zatimco stolni a pfenosné pocitace se obvykle nachazeji na stolech v kancelafich ¢i kancelarskych kaéjich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevienou a rovnou plochu, na které se nic nenachézi a kam se antistaticka souprava spole¢né s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektrinou.
Pred manipulaci s jakymikoli hardwarovymi souc¢astmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren Ci jiné plasty) vzdy
umistit do minimalni vzdalenosti 30 centimetrt (12 palcl) od citlivych dil.



Antistaticky obal — VeSkera zarizeni citliva na statickou elektrinu musi byt pfepravovana a predavana v antistatickém obalu. Doporucuje
se pouziti kovovych staticky stinénych oball. PoSkozenou souc€ast je tfeba vrétit ve stejném antistatickém obalu, v jakém jste obdrzeli
nahradni dil. Antistaticky obal je nutné pfehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy materiél, ktery byl soucasti
baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektfinu vyjméte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani pfed statickou
elektfinou. Tato zarizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoze antistatické stinéni funguje pouze uvniti tohoto obalu. Soucasti
vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.

Preprava citlivych sougasti — Prepravované soucasti (napf. nahradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektfinu, je bezpodmine&né nutné chranit v antistatickych obalech.

Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouZivali bézné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pfi servisu chranili citlivé sou¢asti od
vSech izolator( a aby k prepraveé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napr. nahradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statické elektfinu, je bezpodminecné
nutné chranit v antistatickych obalech.

Pred manipulaci uvnitr pocitace

Ujistéte se, Ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedoslo k poskrabani krytu pocitace.
Vypnéte pocitaC.
Je-li pocitac pfipojen k dokovacimu zarizeni, odpojte jej.

DNy -

Odpojte v8echny sitové kabely od pocitace (pokud jsou k dispozici).

Pokud pocita& méa port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZenim z poéitace.
Odpojte podita a vSechna pripojena zarizeni od elektrickych zasuvek.

()6

Otevrete displej.
7 Stisknutim a podrZenim tlacitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zakladni desku.

Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, odpojte podita¢ pred provedenim kroku &. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemiiovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatifeného kovového povrchu, kdyZ se dotykate konektoru na zadnf strané pocitace.

8  Vyjméte z prislusnych slotl vSechny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.

Po manipulaci uvnitr pocitaCe

Po dokonceni montaze se ujistéte, Ze jsou pripojena vdechna externi zafizeni, karty a kabely. UCirite tak dfive, nez zapnete pocitac.

Chcete-li se vyhnout po§kozeni pocitace, pouZivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocita¢ Dell.
Nepouzivejte baterie vytvorené pro jiné po¢itace Dell.

1 Pripojte veskera externi zafizeni, napiiklad replikator portl nebo multimedialni zakladnu, a nainstalujte vSechny karty, napiiklad kartu
ExpressCard.
2 Pripojte k pocitaci vechny telefonni nebo sitové kabely.

Chcete-li pFipojit sifovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do poéitace.
Pripojte pocitaC a vSechna pripojené zarizeni do elektrickych zasuvek.
4  Zapnéte pocitaC.
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Demontaz a instalace soucCasti

Témata:

Doporucené nastroje
Seznam velikosti Sroub(
Ugastnicka identifikadni karta (Subscriber Identification Module — SIM)
Spodni kryt

Baterie

Disk SSD PCle
Reproduktor

Knoflikovéa baterie

karta WWAN

Karta WLAN

pamétové moduly,
Chladi¢

panel LED

Modul Cipovych karet
Deska tlaCitek dotykové podlozky
Port konektoru napéajeni
Sestava displeje

Celnf kryt displeje (bezel)
Z4vés displeje

Panel displeje

Kamera

Z&kladni deska
Klavesnice

Opérka rukou

Doporucené nastroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu vyZzaduji pouziti nasledujicich néstroj:

kfizovy Sroubovék ¢. O
kFizovy Sroubovak ¢. 1
plastova jehla

® | POZNAMKA: Sroubovak #0 je urden pro &rouby 0-1 a roubovak #1 pro Srouby 2-4.

6 Demontéz a instalace soucéasti



Seznam velikosti SroubU

Tabulka 1. Latitude 7490 — seznam velikosti Sroubt

Soucéstka

M2,5x6,0

M2,5x5,0

M2,0x5,0

M2,5x4,0

M2,0x3,0

M2,0x2,5

M2,0x2,0

Zadni kryt

8 (jistici Sroub)

Baterie (3¢lankova)

Baterie (4¢lankova)

Modul SSD

Modul chladice

Systémovy ventilator

karta WWAN

Karta WLAN

Port konektoru napéjeni

Drzak uchyceni ESD

Drzak uchyceni EDP

Tlacitka dotykové podlozky

Cteka otisk(l prstd

panel LED

Ochranné skrin ¢tecky
Sipovych karet

Zaveés displeje

Panel displeje

Podptirna deska klavesnice

18

Klavesnice

Z&kladni deska

Drzak portu USB typu C

Chladici modul

Drzak konektoru
stejnosmérného napajeni

Drzak pro K-zamek

1

U&astnicka identifikaéni karta (Subscriber

|dentification Module — SIM)

Demontaz karty SIM nebo prihradky karty SIM

®

POZNAMKA: Kartu SIM nebo prihradku karty SIM Ize demontovat pouze ze systémi dodanych s modulem WWAN. Postup
demontéze se tedy vztahuje pouze na tyto systémy.




Demontaz karty SIM ze zapnutého systému miiZe zpUsobit ztratu dat nebo poskodit kartu. Zajistéte, aby byl
systém vypnuty nebo aby byla zakazana sitova pfipojeni.
1 Do otvoru na prihradce karty SIM viozte papirovou sponku nebo nastroj na vyjmuti karty SIM.
2 Pomoci jehly vytahnéte prihradku karty SIM.
3 Pokud je pfitomna karta SIM, vyjméte ji z pfihradky karty SIM.

Montaz karty SIM

Do otvoru na prihraddce karty SIM vlozte papirovou sponku nebo nastroj na vyjmuti karty SIM.
Pomoci jehly vytahnéte prinradku karty SIM.

Vlozte kartu SIM do prihradky.

Vlozte prihradku karty SIM do pfislusného slotu.

DN NN -

Demontaz drzaku pomocné karty SIM

Pro modely dodavané s kartou WWAN je nutné pred demontazi zakladni desky vyjmout ze systému drzak karty SIM. Pfi demontazi drzaku
karty SIM ze systému postupujte podle pokyn(l v ¢asti vénované demontéaZi.

®

POZNAMKA: Pro modely dodévané pouze s bezdratovou kartou je nutné pfed demontazi zakladni desky vyjmout ze systému
drzak pomocné karty SIM. Nasledujici kroky popisuji demontaZ drZzaku pomocné karty SIM:

1 Zatlacte na zdpadku na slotu pro kartu SIM.



2 Vysunite drzak pomocné karty SIM ze systému.

Spodni kryt

Sejmuti spodniho krytu

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Postup uvolnéni spodniho krytu:
a Uvolnéte osm jisticich Sroubl (M2,5 x 6,0), které upeviuji spodni kryt k systému [1].

@l Nezapomeiite: Srouby uvoliiujte opatrné. Nasmérujte Sroubovak podle hlavy Sroubu, vyhnete se tak jejimu odfent.
b Kuvolnéni krytu z okraje pouZijte plastovou jehlu [2].

Demontaz a instalace soucasti 9



Zvednéte spodni kryt ze systému.

10 Demontaz a instalace soucasti



Montéaz spodniho krytu

1 Zarovnejte vystupky na spodnim krytu se sloty na okrajich systému.
2 ZatlaCte na okraje krytu tak, aby zaklapl na misto.
3 Pripevnéte spodni kryt k systému pomoci osmi Sroubt (M2,5 x 6,0).

®

Nezapomeiite: Pfi utahovéni $roubl postupujte opatrné. Nasmérujte Sroubovéak podle hlavy Sroubu, vyhnete se tak jejimu
odreni.

4 Postupujte podle postupu v €asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Baterie

Vyjmuti baterie

1 Postupujte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Sejméte spodni kryt.
3 Vyjmuti baterie:
a Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce [1].
b Odstrarite dva Srouby M2,0 x 5,0, jimiz je baterie pripevnéna k pocitaci [2].

®

POZNAMKA: 3&lankova baterie m4 jeden Sroub a 4&l4nkov4 baterie m& dva Srouby. NiZe uvedeny obrazek proto
znézornuje 4¢lankovou baterii.
c Vyjméte baterii ze systému [3].




Vlozeni baterie

1 Vlozte baterii do slotu v systému.
2 Vedte kabel baterie skrze voditko a pFipojte jej do konektoru na zakladni desce.

®| POZNAMKA: Kabel baterie vioZte do voditka, pokud neni pfipevnén u dolni &4sti baterie.
3 Utdhnéte dva Srouby M2,0 x 5,0 a pfipevnéte tak baterii k systému.

®| POZNAMKA: Mala (3¢&lankova) baterie ma jeden Sroub, vétsi (4&lankova) baterie ma dva Srouby.
4 Namontujte zakladni kryt.
Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.

Disk SSD PCle

Demontaz disku SSD PCle

1 Postupujte podle pokyn v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontaz téchto soucast:
a spodni kryt
b baterie
3 Demontéaz disku SSD PCle:
a Uvolnéte dva jistici Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je pripevnén drzék disku SSD [1].
b Vyjméte drzak disku SSD (volitelny) [2].
¢ Vyjméte disk SSD PCle ze systému [3].



Montaz disku SSD PCle

1 Vlozte kartu PCle disku SSD do jejiho konektoru.
2 Pres kartu PCle disku SSD namontujte drzak disku SSD.

| POZNAMKA: PHi mont4Zi drzaku disku SSD zajistéte, aby byl vy&nélek na drzaku bezpecné drZen vyénélkem na opérce
rukou.

Utdhnéte dva Srouby (M2,0 x 3,0) a pfipevnéte jimi kartu disku SSD PCle k drzaku disku SSD.
4 Nainstalujte nasledujici komponenty:
baterie
spodni kryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Reproduktor

Vyjmuti modulu reproduktoru

1 Postupujte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:

a spodni kryt

b baterie



8 Uvolnéni modulu reproduktoru:
a Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na zakladni desce [1].

®

POZNAMKA: Pomoci plastového nastroje uvolnéte kabel z konektoru. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

b Vyjméte kabel reproduktoru z Uchytl [2].

¢ Odstrarite pasku upevniujici kabely reproduktoru k dotykové podlozce [3].

4 Zvednéte modul reproduktoru z pocitace.



Montaz modulu reproduktoru

VloZzte modul reproduktoru do slotl v systému.
Protédhnéte kabel reproduktoru ochrannymi svorkami v systému.
Pripojte kabel reproduktoru ke konektoru na zékladni desce.

DN -

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a baterie
b spodni kryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Knoflikova baterie

Demontaz knoflikové baterie

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
a spodni kryt
b baterie
3 Postup vyjmuti knoflikové baterie:
a Odpojte kabel knofiikové baterie od konektoru na zakladni desce [1].

@l POZNAMKA: Uvoln&te kabel knoflikové baterie z vodici drazky.
b Zvednéte knoflikovou baterii a vyjméte ji z Uchytu [2].



Montaz knoflikové baterie

Vlozte knofiikovou baterii do slotu v pocitaci.
Pred pripojenim protahnéte kabel knoflikové baterie vodici drazkou.
Pripojte kabel knoflikové baterie do konektoru na zakladni desce.

DN -

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a baterie
b spodni kryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

karta WWAN

Vyjmuti karty WWAN

1 Postupujte podle pokynli v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontaz téchto soucasti:
a spodni kryt
b baterie
3 Postup demontaze karty WWAN:
a Vyjméte Sroub M2,0 x 3,0, ktery upevriuje drzak WWAN ke karté WWAN.
b Zvednéte drzak WWAN, ktery upevriuje kartu WWAN.
¢ Odpojte kabely karty WWAN od konektort na karté WWAN.



Montaz karty WWAN

Vlozte kartu WWAN do konektoru na zakladni desce.

Pripojte kabely WWAN ke konektoru na karté WWAN.

Umistéte kovovy drzak a utdhnutim Sroubu M2.0 x 3.0 jej pfipevnéte k poditaci.
Namontujte nasledujici sou¢éasti:

DNy -

a baterie
b spodnikryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

®| POZNAMKA: Na kart& WWAN je uvedeno také &islo IMEI.

Karta WLAN

Vyjmuti karty WLAN

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Vyjméte disk
a spodni kryt
b baterie
3 Postup demontéaze karty WLAN:
a Vyjméte Sroub M2.0 x 3.0, ktery upevniuje kovovy drzak ke karté WLAN [1].
b Zvednéte kovovy drzak [2].
¢ Odpojte kabely desky WLAN od konektor(i na karté WLAN [3].
d Vyjméte kartu WLAN ze systému [4].



Montaz karty WLAN

Vlozte kartu WLAN do konektoru na zakladni desce.
Pripojte kabely WLAN ke konektoru na karté WLAN.
Umistéte kovovy drzék a utdhnutim Sroubu M2,0 x 3,0 jej pfipevnéte ke karté WLAN.

DN -

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a baterie
b spodni kryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

pamétové moduly,

Vyjmuti pamétového modulu

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontéz téchto soucastf:
a spodni kryt
b baterie
3 Postup vyjmuti pamétového modulu:
a Vytdhnéte svorky upevriujici pamétovy modul tak, aby se modul uvolnil [1].
b Vyjméte pamétovy modul z konektoru na z&kladni desce [2].



Instalace pamétového modulu

1 Vlozte pamé&tovy modul do konektoru, zaklapnéte jej.
2 Namontujte nésledujici souc¢asti:
a baterie
b spodni kryt
3 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Chladi¢

Demontaz sestavy chladice

Sestava chladi¢e se sklada z chladice a ventilatoru.

1 Postupuijte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontaz téchto soucastr:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup vyjmuti sestavy chladice:

@l POZNAMKA: Pod&et $roubt naleznete v seznamu roubt.

a Odpojte kabel ventilatoru od zakladni desky [1].



b OdSroubujte Srouby M2.0 x 5.0, kterymi je sestava chladice pfipevnéna k zakladni desce [2].

® | POZNAMKA: Srouby vymontujte v pofadi [1, 2, 3, 4] uvedeném na chladi&i.
¢ Zvednéte sestavu chladie ze zakladni desky [3].
7 B
¢

Montaz sestavy chladice

Sestava chladi¢e se sklada z chladice a ventilatoru.

1
2

5

Umistéte sestavu chladiCe tak, aby byly drzaky Sroubl zarovnany na zékladni desce.
ZaSroubujte Srouby M2,0 x 3,0 pfipevnujici sestavu chladice k zakladni desce.

®| POZNAMKA: Srouby zasroubujte v pofadi [1, 2, 3, 4] uvedeném na chladi&i.
Pripojte kabel ventilatoru ke konektoru na zékladni desce.
Namontujte nasledujici soucasti:
a baterie
b spodni kryt
Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.

panel LED

Demontaz desky LED

1
2

Postupujte podle pokynli v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Provedte demontaz téchto soucasti:

a spodni kryt

b baterie



8 Postup demontéaze desky LED:
a Odpojte kabel LED od desky LED [1].

Netahejte za kabel, mohlo by dojit k poSkozeni konektoru. Namisto tahani pouZijte nastroj, kterym
zatlacite na okraje konektoru a kabel uvolnite.

b Odstrarite Sroub M2,0 x 3,0, ktery pfipevnuje desku LED k systému [2].
¢ Vyjméte panel LED ze systému [3].

Montaz panelu LED

Vlozte panel LED do slotu v pocitaci.

Namontujte Sroub M2,0 x 3,0, ktery upevriuje panel LED.
Pripojte kabel k panelu LED.

Namontujte nasledujici sou¢éasti:

DN -

a baterie
b spodnikryt

5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.



Modul Cipovych karet

Demontaz klece €ipovych karet

1 Postupuijte podle pokynd v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontaz téchto soucéstr:

a spodni kryt

b baterie

¢ Karta PCle SSD
3 Odpojeni kabelu &ipovych karet:

a Odpojte kabel Cipovych karet [1].
b Zvednéte kabel Cipovych karet, pripevnény k modulu dotykové podlozky [2].

4 Demontaz klece Cipovych karet:
@l POZNAMKA: Pog&et §roubl naleznete v seznamu roubt.

a Odstrarite dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je klec Cipovych karet pfipevnéna k systému [1].
b Vysurite a vyjmeéte klec Cipové karty ze systému [2].
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Montaz klece Cipovych karet

Zasunte klec Sipovych karet do slotu a zarovnejte s vystupky v systému.
Utahnéte dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je klec Cipovych karet pfipevnéna k systému.
Prichytte kabel Gipovych karet a pripojte ho ke konektoru v systému.

DN -

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a Karta PCle SSD
b baterie
c spodni kryt
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Deska tlaCitek dotykové podlozky

Demontaz desky tlaCitek dotykové podiozky

1 Postupujte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b baterie

c reproduktor



3 Odpojeni kabelu Gipovych karet:
a Odpojte kabel Cipovych karet [1].
b Zvednéte kabel Cipovych karet pfipevnény k systému [2]. Uvolni se kabel desky tlacitek dotykové podlozky.

4 Postup demontéze desky tlacitek dotykové podlozky:
a Odpojte desku tlacitek dotykové podlozky od desky dotykové podlozky [1].

@l POZNAMKA: Kabel desky tla&itek dotykové podlozky se naléz4 pod kabelem &ipovych karet.
b Demontujte dva Srouby M2.0 x 3.0, které upevriuji desku tlacitek dotykové podlozky [2].

@l POZNAMKA: Srouby Ize identifikovat s pomoci seznamu Sroubt.
¢ Vyjméte desku tlagitek dotykové podlozky ze systému [3].
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Instalace desky tlacditek dotykové podlozky

DN -

a
b
C
d

Vlozte desku tlacitek dotykové podloZzky do slotu a srovnejte ji s drézkami v systému.
Dvéma Srouby M2,0 x 3,0 pripevnéte tladitka dotykové podlozky k systému.

Pripojte kabel desky tlacitek dotykové podlozky ke konektoru na desce dotykové podlozky.
Namontujte nésledujici sou¢asti:

modul Cipovych karet
reproduktor

baterie

spodni kryt

5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Port konektoru napajeni

Demontaz portu konektoru napajeni

1 Postupuijte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2 Provedte demontaz téchto soucast:

a
b

spodni kryt
baterie

3 Postup vyjmuti portu konektoru napajent:

a

Odpojte kabel portu konektoru napajeni od zakladni desky[1].



® | POZNAMKA: Pomoci plastového néstroje uvolnéte kabel z konektoru. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.
b Odstrarite Sroub M2,0 x 3,0 a uvolnéte kovovy drZzak na portu konektoru napéjeni [2].
c Zvednéte kovovy drzak ze systému [3].
d Vyjméte port konektoru napéjeni z pocitace [4].

Montaz portu napajeciho konektoru

Vlozte port napajeciho konektoru do slotu v systému.

Vlozte kovovy drzak na port napéjeciho konektoru.

Pomoci Sroubu M2,0 x 3,0 pfipevnéte port napajeciho konektoru k systému.
Pripojte kabel portu napéjeciho adaptéru ke konektoru na zékladni desce.
Namontujte nasledujici sou¢éasti:
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a baterie
b spodni kryt

6  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Sestava displeje



Demontaz sestavy displeje s dotykovym ovladanim

1 Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

spodni kryt

baterie

Karta WLAN

karta WWAN

o O T o

®| POZNAMKA: Poget $roub(i naleznete v seznamu $roubti.
3 Demontéz sestavy displeje:
Odpojte kabel infraervené kamery od zakladni desky [1].
Uvolnéte kabely WLAN a WWAN z vodicich drézek [2].
VySroubujte Sroub M2,0 x 3,0 upevriujici drzak eDP [3].
Zvednéte drzék eDP z kabelu eDP [4].
Zvednéte kabel eDP a odpojte jej od konektoru na zakladni desce [9].
Vyjméte kabel eDP z vodici drazky [6].
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4 Demontaz sestavy displeje:
a Oteviete displej pocitaCe a polozte jej na rovny povrch pod Uhlem 180°.
b Odstrante Sest Sroubl (M2,5 x 4,0), které upevnuji zavés displeje k sestave displeje [1].
c Zvednéte sestavu displeje ze systému.



Instalace sestavy displeje s dotykovym oviadanim

Polozte zakladnu pocitaCe na rovny povrch, pobliz okraje stolu.
VloZte sestavu displeje a zarovnejte ji s drzaky zaveésu displeje v systému.
Pridrzujte sestavu displeje a zaSroubujte Sest Sroubl (M2,5 x 4,0), jimiz jsou zavésy displeje na sestavé displeje prichyceny k systému.
Ved'te kabel eDP z vodici drazky.
Pripevnéte kabel eDP (kabel displeje) pomoci pasky k zakladni desce.
Pripojte kabel eDP ke konektoru na z&kladni desce.
Polozte kovovy drzak eDP na kabel eDP a zaSroubujte Srouby M2,0 x 3,0.
Pripojte kabel infracervené kamery k zakladni desce.
Protahnéte kabely WLAN a WWAN vodicimi drazkami.
Namontujte nésledujici sou¢asti:

a Karta WLAN

b karta WWAN

Cc baterie

d spodni kryt
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1 Postupuijte podle postupu v €asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Celni kryt displeje (bezel)
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Demontaz Celniho krytu displeje

® | POZNAMKA: Postup demontaze &elniho krytu plati jen u systém( bez dotykového displeje.

1 Postupujte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:
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e

spodnf kryt
baterie

Karta WLAN
karta WWAN
sestava displeje

3 Postup demontaze Celniho krytu displeje:

a
b

Pomoci plastoveé jehly vyhledejte zahloubené misto a uvolnéte dolIni okraj Celniho krytu displeje [1].
Uvolnéte vystupky na okrajich displeje [2, 3, 4].

a

@l POZNAMKA: K pripevnéni &elniho krytu displeje k panelu displeje se pouziv lepidlo.

4 Odejméte rdmecek displeje ze sestavy displeje.

Nasazeni ¢elniho krytu displeje

® | POZNAMKA: Postup pro instalaci &elniho krytu plati jen u systém( bez dotykového displeje.

1 Umistéte Celni kryt displeje na sestavu displeje.

2 ZatlaCte na okraje celniho krytu displeje tak, aby zaklapl do sestavy displeje.
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@l POZNAMKA: K pripevnéni &elniho krytu displeje k panelu displeje se pouZiv4 lepidlo.

3 Namontujte nésledujici sou¢asti:

a sestava displeje

b Karta WLAN

¢ karta WWAN

d baterie

e spodni kryt
4 Postupujte podle postupu v €asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Zaves displeje

Sejmuti krytu zavésu displeje

1 Postupuijte podle pokynd v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontaz téchto soucastr:

a spodni kryt

b baterie

¢ Karta WLAN

d karta WWAN

e sestava displeje

3 Vysunte a sejméte kryt zavésu displeje z panelu displeje.
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Nasazeni krytu zavésu displeje

1 Polozte kryt zavésu displeje do slotu a zasurite jej, aby zapadl na sestavu displeje.
2 Namontujte nasledujici soucasti:



sestava displeje
Karta WLAN
karta WWAN
baterie

e spodni kryt

o O T o

3 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Panel displeje

Demontaz panelu displeje

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Provedte demontéZ t&chto soucastr:

a spodni kryt

b baterie

¢ Karta WLAN

d karta WWAN

e sestava displeje
8 Postup demontéze panelu displeje:

a VySroubujte z panelu dva Srouby (M2,0 x 3,0) [1].

b Zvednéte dolni okraj panelu displeje [2].

¢ Vytahnéte panel displeje ze spodni strany systému [1] a panel preklopte [2].



d Odlepte lepici pasku konektoru displeje z panelu displeje [1].
e Odlepte mylarovou pasku, kteréa pripevriuje kabel displeje k zadni stran€ panelu displeje [2].
f  Zvednéte kovovy vystupek a odpojte kabel displeje od zadni strany panelu displeje [3, 4].

g Vyjméte panel displeje.



Montaz panelu displeje

Pripojte kabel displeje na zadni strané panelu displeje.

Prilepte mylarovou péasku, ktera pfipevriuje kabel displeje k zadni strané panelu displeje.
Prichytte lepici pasku konektoru displeje k panelu displeje.

Preklopte panel displeje a zasurite jej do systému.

ZaSroubujte do panelu dva Srouby (M2,0 x 3,0).

Namontujte nasledujici sou¢asti:

oD O N NN -

a sestava displeje
b Karta WLAN
c karta WWAN
d baterie
e spodni kryt
7 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Kamera

Demontaz kamery

Postup demontaze kamery plati pouze pro dotykovy displej.

1 Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2 Provedte demont4z téchto soucastr:
a spodni kryt
baterie
Karta WLAN
karta WWAN
sestava displeje
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3 DemontaZz modulu kamery:

a Zvednutim plastového drzaku odpojte FPC od modulu kamery [1].
b Pomoci plastové jehly odpacte modul kamery od horni strany oddilu na zadnim krytu displeje [2].
¢ Vyjméte modul kamery.



Demontaz modulu kamery:
a Odlepte dva kousky vodivé pasky, pokryvajici modul kamery [1].

®| POZNAMKA: Vodiva paska je samostatna souc¢ast mimo modul kamery a je tfeba ji odstranit a pri op&tovné instalaci
modulu kamery pripevnit zpét.
b Preklopte modul kamery [2].
Odpojte FPC kamery od modulu kamery [3].
d Nadzvednéte modul kamery a odeberte jej [4].

(e}



Montaz kamery

Postup instalace plati pouze pro systémy dodéavané se sestavou dotykového displeje.

1 Vlozte modul kamery do slotu na sestave displeje.
2 Pripojte kabel kamery.

3 Namontujte nasledujici soucasti:

a
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Celni kryt displeje
sestava displeje
Karta WLAN
karta WWAN
baterie

spodni kryt

4 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Zakladni deska

Vyjmuti zdkladni desky

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

Demontaz a instalace soucasti
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®| POZNAMKA: Dod4va-li se va% podita& s kartou WWAN, je nutné vyjmout prazdny drZak karty SIM.

2 Demontujte nasledujici soucéasti:
karta SIM

drzék pomocné karty SIM
spodni kryt

baterie

pamétovy modul

PCle SSD

Karta WLAN

karta WWAN

sestava chladice
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1 To identify the screws, seescrew list
3 Postup vyjmuti drzaku pamétového modulu:

a Odsroubujte dva Srouby M2,0 x 3,0, kterymi je drzak pamé&tového modulu pFipevnén k zakladni desce [1].
b Zvednéte drzak pamé&tového modulu ze zakladni desky [2].

v
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4 Odpojeni kabelu eDP: sestava displeje
5  Postup odpojeni kabeld:

®| POZNAMKA: K odpojeni kabell reproduktoru, desky LED, knoflikové baterie a napajectho konektoru pouZijte plastovy
nastroj, s jehoZ pomoci uvolnéte kabely z konektorl. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho poskozeni.

kabel reproduktoru [1]

kabel panelu LED [2]

kabel knoflikové baterie [3]

kabel dotykové podlozky a kabel desky USH [4]
port konektoru napajeni [5]

® O O T o



6  Postup demontéze zakladni desky:
a Demontujte drzék portu USB typu C.
Obrazek neznazormuje demontaz drzaku portu USB typu C.
b VySroubuijte tfi Srouby M2,0x5,0, kterymi je pfipevnéna zakladni deska [1].
c Zvednéte zakladni desku z pocitace [2].



Preklopte zakladni desku, odstrarite pasky, jimiz je drzak prichycen, a demontujte port USB typu C ze zakladni desky.
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POZNAMKA: KdyZ technik demontuje nebo instaluje drzak portu USB typu C na zakladni desku, musi umistit zakladni desku
na podloZku ESD pro ochranu pfed statickou elektfinou, aby nedoslo k poskozeni desky.

Montaz zakladni desky

1 Zarovnejte zakladni desku s otvory pro Srouby na systému.

2 ZaSroubujte Srouby M2,0 x 5,0, které pripeviuji zakladni desku k systému.

3 Pripojte reproduktor, desku LED, knoflikovou baterii, dotykovou podlozku, kabely USH, napéjeci konektor a kabely ke konektorlim na
zé&kladni desce.

4 Pripojte kabel eDP ke konektoru na zékladni desce.
Polozte kovovy drzak na kabel eDP a pripevnéte jej Srouby M2,0 x 5,0.

6  Umistéte kovovy drzak na konektory pamétového modulu a dotaZenim Sroub M2,0 x 3,0 jej upevnéte k systému.

@l POZNAMKA: Ma-li pocitac kartu WWAN, je nutné nainstalovat drZak karty SIM.
7 Namontujte nasledujici sou¢asti:
chladi¢
Karta WLAN
karta WWAN
Karta PCle SSD
pamétovy modul
baterie
spodni kryt
drzék pomocné karty SIM
karta SIM

8  Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

o))

- DT Q —Hh 0O O O T

Demontaz a instalace soucasti 39



Klavesnice

Vyjmuti sestavy klavesnice

® | POZNAMKA: Klavesnice a prihradka kldvesnice se spole&né nazyvaji sestava klavesnice.

1 Postupujte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:

o))

spodni kryt
baterie
pamétovy modul
PCle SSD

Karta WLAN
karta WWAN
sestava chladice
zakladni deska

SQ DO O O T

3 Odpojte kabely od opérky rukou:

a kabel klavesnice [1]
b kabel podsviceni klavesnice [2]
¢ Kabely dotykové podlozky a desky USH [3, 4]

4 Demontaz sestavy klavesnice

@l POZNAMKA: Srouby Ize identifikovat s pomoci seznamu Sroubi



a VySroubujte 18 Sroubll (M2,0 x 2,5), kterymi je pfipevnéna klavesnice [1].
b Vyzvednéte sestavu klavesnice ze Sasi [2].

Demontaz klavesnice z prihradky

Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Vyjméte sestavu klavesnice
Odstrarite Srouby M2,0 x 2,0, jimiz je klavesnice pfipevnéna k sestave klavesnice.

DNy -

Vyzdvihnéte klavesnici z pfihradky klavesnice.

Montaz klavesnice do prihradky

1 Zarovnejte klavesnici s otvory pro Srouby na prihradce klavesnice.
2 Utdhnéte Srouby M2.0 x 2.0, jimiz je klavesnice pripevnéna k prihradce.
3 Nainstalujte sestavu klavesnice.

Instalace sestavy klavesnice

® | POZNAMKA: Klavesnice a pfihradka klavesnice se spole&n& nazyvaji sestava klavesnice.

1 Vyrovnejte sestavu displeje s otvory pro Srouby na pocitaci.
2 ZaSroubujte Srouby M2.0 x 2.5, jimiz je klavesnice pfipevnéna k Sasi.



3 Pripojte kabel klavesnice, kabel podsviceni klavesnice a kabel dotykové podlozky do konektor(l na desce tlacitek dotykové podlozky.

4 Namontujte nasledujici soucasti:
a zakladni deska

chladi¢

Karta WLAN

karta WWAN

Karta PCle SSD

pamétovy modul

baterie

spodni kryt

SQ DO QO 0O T

5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Opérka rukou

Instalace opérky rukou

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
spodni kryt

baterie

pamétovy modul

PCle SSD

Karta WLAN

karta WWAN

sestava chladice

zakladni deska

port konektoru napajeni
knoflikova baterie
reproduktor

X T -SQ DO o0 To

42 Demontaz a instalace soucasti



Soucést, ktera vém zbyla, je opérka pro dlan.
3 Namontujte opérku rukou.
4 Namontujte nasledujici sou¢asti:
a reproduktor
knofiikova baterie
port konektoru napajeni
zakladni deska
chladi¢
Karta WLAN
karta WWAN
Karta PCle SSD
i pamétovy modul
j  baterie
k  spodni kryt

SQ DO QO O T

5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.



Technologie a soucasti

Tato kapitola popisuje technologii a sou¢asti dostupné v systému.

Témata:

DDRA4

HDMI 14

Vlastnosti rozhrani USB

USB typu C

Port Thunderbolt pres USB typu C

DDRA4

Pamét DDR4 (dvojita rychlost prenosu dat, Ctvrta generace) je rychlejsi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umoziuje
vyuzit kapacitu az 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Zamek synchronni
dynamické paméti s ndhodnym pristupem DDRA4 je jinde nez SDRAM nebo DDR, aby se uzivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ paméti.

Pamé&t DDR4 potiebuje o 20 % nizs& napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, které k provozu vyZaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Usporny rezim Deep power-down, ktery umoZiiuje hostujicimu zarizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od reZimu Deep power-down se ofekava, Ze sniZi spotiebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 az
50 %.

Podrobnosti paméti DDR4

Mezi pamétovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou nasledujici drobné rozdily.

Jinde umistény zamek

Zamek je na modulu DDR4 umistén jinde nez na modulu DDR3. Oba zamky jsou na okraji, kterym se modul vklada do slotu, poloha na
modulu DDRA je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obréazek 1. Rozdilny zdmek

V&tsi tloustka
Tloustka modultl DDRA4 je trochu vétsi neZ v pripadé moduld DDR3, aby bylo moZno vyuzit vice signalovych vrstev.



DDR4

Obrazek 2. Rozdilna tloustka

Zakfiveny okraj
Moduly DDR4 maiji zakfiveny okraj, ktery usnadriuje vkladani a zmirfiuje zatéZ na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 3. Zakriveny okraj

Chyby paméti

Chyby paméti na systému zobrazuji novy kod selhani ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selZe veskera pamét, displej LCD se
nezapne. Problémy selhani paméti mdzete odstranit, zkusite-li funkéni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni
Casti systému nebo pod klavesnici (napriklad v nékterych prenosnych systémech).

HDMI 1.4

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 14 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporovang, nekomprimované, zcela digitalni audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad prehravacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napfiklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a pfehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni poctu kabell a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanaloveé digitalni audio na jednom kabelu.

® | POZNAMKA: HDMI 1.4 poskytuje podporu 5.1kanalového zvuku.

Funkce HDMI 14

Ethernetovy kanal HDMI - do propojeni HDMI pridavé vysokorychlostni sitové pFipojenti, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat sva zafizeni vybavena technologii IP bez nutnosti pouzivat zvlastni ethernetovy kabel.

Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI m{Ze posilat zvukovéa data opacnym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstran&ni nutnosti pouzivat zvlastni zvukovy kabel.

3D — definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich formatl 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu - signalizovani typl obsahu v rediném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zatizenim, diky kterému miZze televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

Dalsi barevné prostory — pridava podporu dalSich barevnych model pouZivanych v digitalnich fotografiich a poCitacové grafice.



Podpora 4K — umoZriuje rozliseni daleko za 1080p, a podporuje tak displeje dalsi generace, které se vyrovnaji systémim Digital Cinema,
pouzivanym v mnoha bé&znych kinech.

Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalSi pfenosné zarfizeni podporuje rozliseni videa az 1080p.

Systém pro pfipojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.

Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI prenasi nekomprimovany digitélni zvuk a video s nejvy3si a nejCistSi kvalitou obrazu.

Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funk&nost digitalniho rozhrani a zaroven podporuje forméaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekanalovy prostorovy zvuk.

HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak naklady, sloZitost a zmé&t kabelll momentalné pouzivanych
v A/V systémech.

HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napf. pfehravacem DVD) a digitélnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.

Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériové sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitaci a
perifernimi zafizenimi, jako jsou mysi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Podivejme se ted stru¢né na vyvoj rozhrani USB za pomoci niZze uvedené tabulky.

Tabulka 2. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
USB 3.0 / USB 3.11. 5 Gb/s Velmi vysoka rychlost 2010
generace

UsB 2.0 480 Mb/s Vysoké rychlost 2000

USB 3.0 / USB 3.1 1. generace (rozhrani SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich pocitat de facto standardnim rozhranim, prodalo se priblizné 6 miliard zarizeni

s timto rozhranim. Diky stéle rychlej$imu vypocetnimu hardwaru a stéle rostoucim naroklm na $itku pasma vSak bylo zapotrebi vytvorit
rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je kone¢né diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchlidci odpovédi na
naroky spotrebitell. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.1 1. generace jsou tyto:

vy$Si pfenosové rychlosti (az 5 Gb/s)

zvySeny maximalni vykon sbérnice a zvySeny prichod proudu kvdli zafizenim hladovéjsim po energii
nové funkce fizeni spotfeby

plné oboustranné datové prenosy a podpora novych typd pfenost

zpétna kompatibilita s rozhranim USB 2.0

nové konektory a kabel

Zde uvedena témata se dotykaji nej¢astéjSich dotazl ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.

SUPERSPEED
QUSB
sEa

SS<



Rychlost

V soucCasné dobé specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z dlivodu udrZeni zpétné kompatibility zachovévé také
pomalejsi rezimy USB Hi-Speed a Full-Speed, bézné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuiji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vyssiho vykonu diky témto technickym zmé&nam:

Dalsi fyzicka sbérnice, ktera je pfidana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).

Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno &tyfmi draty (napajeni, uzemnéni a par diferencialnich datovych kabel). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyfi dalsi: dva péry diferenciélnich signélnich kabelll (pfijem a vysilani), takZe je v konektorech a kabeldZi
dohromady celkem osm spojeni.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto poloviéné duplexniho usporadéni rozhrani
USB 2.0. Teoreticka Sitka pasma tim narUsté desetinasobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Néroky na datové prenosy dnes stéle rostou kvl videoobsahu ve vysokém rozliSeni, terabajtovym pamétovym zafizenim, digitalnim
kameram s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak €asto neni dostatecna. Navic zadné pripojeni rozhranim USB 2.0 se
nepriblizuje teoretické maximaini propustnosti 480 Mb/s, skute¢na redlnd maximalni rychlost datovych prenost tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost prfenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedosahne 4,8 Gb/s. Realnd maximalni
rychlost je 400 MB/s v€etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetinasobna.

7 » ' d
Vyuziti
Rozhrani USB 3.0 /7 USB 3.1 1. generace umozfuje vyuzivat vysSi rychlosti a poskytuje zafizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dFive vyuZzitelné jen stézi (z pohledu maximalniho rozliSeni, latence i komprese videa),
dnes si snadno predstavime, Ze diky 5-10nasobné Sifce pasma Ize vyuzit feSeni videa pfes USB s mnohem vysSim rozliSenim. Rozhrani
Single-link DVI vyzaduje propustnost témer 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezuijici, je rychlost 5 Gb/s vice nez slibna. Diky
slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktl, které dfive rozhrani USB nevyuZivaly. To se tyké napiiklad
externich UloZnych systémd s polem RAID.

Dale je uveden seznam nékterych dostupnych produktl s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. generace:

Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Jednotky flash a ¢tecky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace



Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Optické mediélni jednotky

Multimediélni zafizeni

Sité

Adaptéry a rozbocovace USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Kompatibilita

Dobrou zpravou je, Ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani

USB 2.0. V prvni fadg, prestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace specifikuje nova fyzickéa pripojeni a tedy i novy kabel, ktery vyuziva
vy$§i rychlosti nového protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném misté jako
drive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace obsahuje pét novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat. Tato propojeni
jsou v8ak spojena pouze po pripojeni k fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

Systém Windows 8/10 prinese nativni podporu fadict USB 3.1 1. generace. To je v kontrastu s pfedchozimi verzemi systému Windows, které
nadale vyzaduji zvlastni ovladace pro fadice USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.

Spole¢nost Microsoft oznamila, Ze systém Windows 7 bude podporovat rozhrani USB 3.1 1. generace, moZna ne v nejbliz§im vydani, ale az
v nasledné aktualizaci Service Pack nebo bézné aktualizaci. Mame dlivod predpokladat, Ze Uspésna podpora rozhrani USB 3.0 / USB 3.1
1. generace v systému Windows 7 zpUsobi, Ze se podpora rezimu SuperSpeed dostane i do systému Vista. Jak také spolec¢nost Microsoft
potvrdila ve svém prohlaSeni, vétsina jejich partner( sdili ndzor, Ze systém Vista by mél také podporovat rozhrani USB 3.0 / USB 31

1. generace.

Zda bude podpora rezimu Super-Speed také v systému Windows XP, v sou¢asné dobé neni zndmo. Vzhledem k tomu, ze XP je sedm let
stary operacni systém, pravdépodobnost je mala.

USB typu C

USB typu C je novy, maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje rlizné nové vynikajici standardy USB jako USB 3.1 a napéjeni pres
USB (USB PD).

Stridavy rezim
USB typu C je novy, velmi maly standard konektoru. Ma asi tfetinovou velikost oproti starsi zasuvce USB typu A. Jde o jeden konektorovy

standard, ktery by mélo byt schopno pouzivat kazdé zafizeni. Porty USB typu C podporuiji réizné protokoly pomoct ,stfidavych rezim(*, coz
umoZniuje zapojit do tohoto jediného portu USB adaptéry s vystupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinymi typy pFipojeni.

Napajeni pres USB

Parametry napéajeni USB PD jsou rovnéz Uzce spjaty s USB typu C. V sou€asnosti ¢asto pouZzivaji chytré telefony, tablety a dalsi mobilni
zafizeni k nabijeni pfipojku USB. Pripojeni USB 2.0 poskytuje vykon 2,5 W — tim nabijete telefon, ale to je v3e. Napiiklad notebook mlze mit
prikon az 60 W. Parametry USB Power Delivery navysuji vykon az na 100 W. Jde o obousmeérny prenos, takze zafizeni mlze energii zasilat
nebo prijimat. A tato energie se mlze pFenaset v situaci, kdy zarizeni zaroven pres spojeni pfenasi data.

To miZe znamenat konec pro vSechny specialni nabijeci kabely k notebooklm a vSe se bude nabijet prostrednictvim standardniho spojeni
pres USB. Notebook Ize nabijet z jedné z pfenosnych nabijecich sad baterii, které se jiZ dnes pouzivaji k nabijeni chytrych telefond &i dalSich
prenosnych zafizeni. MUZete notebook zapojit do externiho displeje pripojeného k napajeni a tento externi displej bude nabijet notebook v
dobg, kdy budete externi displej pouzivat — vSe skrze jedno malé spojeni USB typu C. Aby to bylo mozné, musi zafizeni a kabel podporovat

technologii USB Power Delivery. Samotné pripojeni USB typu C nezbytné tuto technologii podporovat nemus.



USB typu C a USB 3.1

USB 3.1 je novy standard USB. Teoreticka Sitka pasma pfipojeni USB 3 je 5 Gb/s, pro USB 3.1 2. generace je rovna 10 Gb/s. To je
dvojnasobna Sitka, stejné rychla jako prvni generace konektoru Thunderbolt. USB typu C neni totéz jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar
konektoru a miiZe obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1 Android pouZiva konektor USB typu C, ale je v ném vse ve
formatu USB 2.0 — dokonce to neni ani USB 3.0. Tyto technologie vSak spolu Uzce souviseji.

Port Thunderbolt pres USB typu C

Thunderbolt je hardwarové rozhrani, které kombinuje data, video, zvuk a napajeni do jednoho spojeni. Thunderbolt kombinuje technologie
PCI Express (PCle) a DisplayPort (DP) do jednoho sériového signalu a déle poskytuje stejnosmérné napéjeni, to vie v jediném kabelu.
Rozhrani Thunderbolt 1 a Thunderbolt 2 pouZzivaji stejny konektor [1] jako miniDP (DisplayPort) pro pfipojeni k perifériim, zatimco rozhrani
Thunderbolt 3 pouziva konektor USB typu C [2].

O\

Obrazek 4. Rozhrani Thunderbolt 1 a Thunderbolt 3

1 Rozhrani Thunderbolt 1a Thunderbolt 2 (pomoci konektoru miniDP)
2 Rozhrani Thunderbolt 3 (pomoci konektoru USB typu C)

Port Thunderbolt 3 pres USB typu C

Thunderbolt 3 pFindsi technologii Thunderbolt do konektoru USB typu C pfi rychlostech az 40 Gb/s a vytvari jeden kompaktni port, ktery
zvlddne vSe — nejrychlejsi a nejuniverzalngjsi propojeni do libovolného doku resp. zobrazovaciho nebo datového zarizeni, jako je externi
pevny disk. Thunderbolt 3 pouziva konektor/port USB typu C k propojeni s podporovanymi perifériemi.

Thunderbolt 3 pouziva konektor a kabely USB typu C — kompaktni a smérové neutralni.
Thunderbolt 3 podporuje rychlost az 40 Gb/s.
DisplayPort 1.2 — kompatibilni s existujicimi monitory, zafizenimi a kabely DisplayPort

DN NN -

Privod energie pres USB — az 130 W na podporovanych pogitacich

KliCové vlastnosti pripojeni Thunderbolt 3 pres USB typu C

Thunderbolt, USB, DisplayPort a napjeni v USB typu C pomoci jediného kabelu (vlastnosti se u rdiznych produktd lisf)
Konektor a kabely USB typu C, jeZ jsou kompaktni a sméroveé neutraini

Podporuje sité Thunderbolt (*odliSné pro rlizné produkty).

Podporuje displeje az s rozliSenim az 4K.

AZ 40 Gb/s

g DW=

® | POZNAMKA: Prenosova rychlost dat se miiZe u riiznych zafizent lisit.



Témata:

Technické Udaje
Klavesové zkratky

Technické udaje

Specifikace systému

©) POZNAMKA: Nabizené moznosti se mohou v jednotlivych oblastech liSit. Nasledujici specifikace pfedstavuji pouze zakonem
vyZadované minimum. Chcete-li ziskat dalSi informace o konfiguraci poéitaCe, prejdéte do nabidky Napovéda a podpora
operaéniho systému Windows a vyberte moZnost zobrazeni informaci o po€itaci.

Tabulka 3. Technické udaje

Typ

Funkce

Rada procesor

Intel Core i5-8250U (&tyfjadrovy, 34 GHz, 6 MB cache, 15 W)
Intel Core i5-8350U (Ctyrjadrovy, 3,6 GHz, 6 MB cache, 15 W) vPro
Intel Core i7-8650U (Ctyfjadrovy, 3,9 GHz, 8 MB cache, 15 W) vPro
Intel Core i3-7130U (dvoujadrovy, 2,7 GHz, 3 MB cache, 15 W)

Intel Core i5-7300U (dvoujadrovy, 3,5 GHz, 3 MB cache, 15 W) vPro

Systém

Cipové sada: Intel Kaby Lake — U/R — integrovana v procesoru
Sitka sbérnice DRAM: 64 bit(l

Pamét flash EPROM: SPI 128 Mb

Sbérnice PCle: 100 MHz

Frekvence externi sbérnice: DMI 3,0-8 GT/s

Operacni systém

Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro (64bitovy)
Ubuntu 16.04 LTS

(D¢
—~+

Pam

DDR4 2400 SDRAM pracuje na frekvenci 2 133 MHz s procesory Intel 7.
generace

DDRA4 2400 SDRAM pracuje na frekvenci 2 400 MHz s procesory Intel 8.
generace

2 sloty DIMM podporujici az 32 GB paméti

Grafika

Grafika Intel HD 620 (procesory Core 7. generace)
Grafika Intel UHD 620 (procesory Core 8. generace)

Audio

Typy: Ctyrkanélovy zvuk High-definition
Radi&: Realtek ALC3246




Prevod stereofonniho signalu: 24bitovy analogovy na digitalni a digitalni na
analogovy

Interni rozhrani: zvuk High-definition

Externi rozhrani: kombinovany konektor pro pfipojeni mikrofonu, stereo
sluchatek a nahlavni soupravy

Reproduktory: dva
Interni zesilova¢ pro reproduktory: 2 W (RMS) na kanal
Ovladani hlasitosti: klavesové zkratky

Displej

14,0" antireflexni displej s rozlisenim HD (1 366 x 768), kamera HD /
mikrofon, moznost pripojeni WLAN, zadni kryt z horCikové slitiny,
nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim HD (1 366 x 768), kamera HD /
mikrofon, pripojeni WLAN/WWAN, zadni kryt z horcikové slitiny,
nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), kamera HD /
mikrofon, moznost pfipojeni WLAN, zadni kryt z hotCikove slitiny,
nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), kamera HD /
mikrofon, WWAN/WLAN, zadni kryt z hofikové slitiny, nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1 920 x 1 080), pouze mikrofon,
moznost pfipojeni WLAN, zadni kryt z hofcikove slitiny, nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), panel s mimoradné
nizkym odbérem (SLP), kamera HD / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z
horcikové slitiny s Uzkym okrajem, nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1 920 x 1 080), panel s mimoradné
nizkym odbérem (SLP), infraervena kamera / mikrofon, WLAN s ASA,
zadni kryt z horc¢ikové slitiny s Uzkym okrajem, nedotykovy

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1 920 x 1 080), kamera HD /

mikrofon, WLAN/WWAN, zadni kryt z horcikové slitiny, dotykovy, s
technologii On-cell

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), kamera HD /
mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z uhlikovych vidken s Uzkym okrajem,
dotykovy, s technologii On-cell

14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), infracervena
kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z uhlikovych vildken s Uzkym
okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Varianty Ulozigt

Primarni Uloziste:
128GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
256GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
512GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
512GB disk SSD M.2 2280 SATA SED 2280
128GB disk SSD M.2 2280 PCle
256 GB disk SSD M.2 2280 PCle
512 GB disk SSD M.2 2280 PCle
1TB disk SSD M.2 2280 PCle
256GB disk SSD M.2 2280 PCle SED
512 GB disk SSD M.2 2280 PCle SED

Security (Zabezpecen)

Modul TPM 2.0 s certifikaci FIPS 140-2 a TCG (Unor 2018)

Volitelna ovérfovaci hardwarovéa sada 1: dotykova &teCka Cipovych karet FIPS
201 s pokrogilym ovéfovanim Control Vault 2.0 s certifikaci FIPS 140-2 3. rovné

Volitelnd ovéfovaci hardwarovéa sada 2: dotykova ¢tecka otiskl prstl, kontaktnf
Stecka Cipovych karet FIPS 201, &tecka bezkontaktnich karet, technologie NFC,
pokrogilé ovéfovani Control Vault 2.0 s certifikaci FIPS 140-2 3. Urovné




Dokovaci moznosti

Dok Dell Business Dock WD15 (volitelny)

Dok Dell Business Thunderbolt — TB16 (voliteln& pouze pro systémy
vybavené rozhranim Thunderbolt 3)

Multimédia

Integrované vysoce kvalitni reproduktory

Kombinovany konektor typu jack pro nahlavni soupravu a mikrofon
Mikrofony s redukci Sumu

Volitelnd webové kamera HD, infraCervena kamera nebo zadna kamera

Varianty optickych jednotek

Pouze externi volitelné prislusenstvi

Moznosti baterie

42Wh prizmatické baterie s podporou funkce ExpressCharge
B60Wh polymerova baterie s podporou funkce ExpressCharge
B60Wh baterie s dlouhym Zivotnim cyklem (polymerova)

42Wh (38lankova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 185,00 g (0,41 Ib)
Kapacita baterie: 3,68 mAh

60Wh (4¢lankova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 270,00 g (0,61b)
Kapacita baterie: 7,89 mAh

B60Wh baterie s dlouhym zivotnim cyklem (polymerova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 270,00 g (0,61b)
Kapacita baterie: 7,89 mAh

Maximalni béhové konfigurace

Pevna hardwarova konfigurace 7490, jez uzivateli umozniuje ziskat vyrazné
deldi provozni dobu.

Obsahuje novy panel Super-Low-Power (SLP), jenZ prinasi nejvétsi Usporu
energie. Odbér podsviceni je vyrazné niz§i nez u standardniho panelu FHD.

@® |POZNAMKA:

AZ 20 hodin provozu na baterie (pfiblizne 18% zlepSeni oproti
standardnimu panelu FHD) v této konfiguraci s pouzitim panelu FHD SLP
a 60Wh baterie

Napajeci adaptér

Typ: E5 65 W nebo E5 90 W

Vstupni napéti: 100 az 240 V stf.

Vstupni proud (maximalni): 1,7 A

Vstupni frekvence: 50 Hz az 60 Hz
Vystupni proud: 3,34 A a 4,62 A
Jmenovité vystupni napéti: 19,5 V ss.
Hmotnost: 230 g (65 W) a 320 g (90 W)




Rozmeéry: 22 x 66 x 106 mm (65 W) a 22 x 66 x 130 (90 W)
Rozsah provoznich teplot: 0 az 40 ©C (32 az 104 °F)
Rozsah neprovoznich teplot: —40 az 70 °C (-40 az 158 °F)

Komunikace Sitovy adaptér: Intel i219LM Gigabit Ethernet Controller;10/100/1000 Mb/s
ethernet (RJ-45)

Bezdratova karta a modem:

Bezdratovy adaptér Qualcomm QCAG1x4A 802.11ac, dvoupasmovy (2x2) +
Bluetooth 41

Dvoupasmové bezdratova karta Intel Wireless-AC 8265 Wi-Fi (bez BT)
(2x2)

Bezdratova karta Intel Wireless-AC 8265 Wi-Fi + Bluetooth 4.2,
dvoupasmova (2 x 2)

Bezdratova karta Intel Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + Bluetooth 4.2,
tfipdsmova

Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5811e)

Qualcomm Snapdragon™ X7 HSPA+ (DW5811e)

Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5816e)

Porty, sloty a Sasi - HDMI14 (1)

Univerzaini konektor

Ctecka multimedialnich karet (SD 4.0)

uSIM (externf)

3x port USB 3.11. generace (jeden s technologii PowerShare)
DisplayPort pfes USB typu C (volitelné Thunderbolt 3) (1)
RJ45

Volitelna Cipova karta

1 slot pro bezpe¢nostni z&mek Noble Wedge

Vstup stejnosmérného napajeni

Kamera Typ: pevné zaostreni HD
Typ snimace: snimaci technologie CMOS
Snimkovaci frekvence: az 30 snimk{ za sekundu
Rozliseni videa: 1280 x 720 pixeld (0,92 Mpx)
Dotykové podiozka Aktivni oblast

Osa X - 995 mm

OsaY - 53,0 mm

Rozliseni pozice X/Y — X: 1048 cpi; Y: 984 cpi

Vicedotykoveé ovladani — konfigurovatelna gesta jednim &i vice prsty

Internf klavesnice 141" s jednim ukazovacim zafizenim, nepodsvicena

141" se dvéma ukazovacimi zafizenimi, podsvicena

Specifikace rozmeérd . V§&ka zepfedu dozadu (nedotykova): 747 a2 179 (069" a2 0,70")
&itka: 3310 mm (13,03")

Hloubka: 220,9 mm (8,70")

Hmotnost od: 14 kg (3,11 Ib)

Specifikace prostredi Teplotni rozmezi

Provoz: 0 °C az 35 ©C (32 °F az 95 °F)




Skladovaci: —40 az 65 °C (-40 az 149 °F)
Relativni vihkost — maximalni

Provozni: 10 az 90 % (nekondenzuijici)
Skladovani: 5 az 95 % (nekondenzujici)

Nadmorské vyska — maximalni

Provozni nadmorska vyska: 0 az 3 048 m (0 az 10 000 stop)
Neprovozni: 5 az 95 % (nekondenzuijici)
Urovefi znegigtdni vzduchu: G2 nebo niz&f die normy ISA S$71.04-1985

Podrobné parametry displeje

Tabulka 4. 14,0" (16 : 9) AG HD (1 366 x 768), WLED 200 nita (typ) eDP 1.2, kamera HD / mikrofon, moZnost pfipojeni WLAN, zadni

kryt z hoi¢ikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, vysoké rozliseni

Osvétleni (typicke)

200 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopficka: 14,0"

Native Resolution 1366 x 768
Pocet megapixelll 1,05

Pixely na palec (PPI) 12
Kontrastni pomér (min.) 300:1

Doba odezvy (max.)

odezva rise/fall 25 ms

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalnf)

+/- 40 stupni

Svisly pozorovaci Uhel (minimalnf)

+10/- 30 stupniti

Rozte¢ pixell

0,2265 mm

Spotfeba energie (maximalni)

28W

Tabulka 5. 14,0" (16 : 9) AG HD (1366 x 768), WLED 200 nitd (typ) eDP 1.2, kamera HHD / mikrofon, WLAN/WWAN, zadni kryt z

horé&ikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, vysoké rozliseni

Osvétleni (typicke)

200 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)




Uhlopficka: 14,0"

Native Resolution 1366 x 768
Pocet megapixelll 1,05

Pixely na palec (PPI) 12
Kontrastni pomér (min.) 300:1

Doba odezvy (max.)

odezva rise/fall 25 ms

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimaln)

+/- 40 stupni

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+10/- 30 stupniti

Rozte¢ pixell

0,2265 mm

Spotfeba energie (maximalni)

28W

Tabulka 6. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, moZnost pfipojeni WLAN,

zadni kryt z hoi€ikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typicke)

300 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopricka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci thel (minimaini)

+/- 80 stupnil

Svisly pozorovaci Uhel (minimalnf)

+/- 80 stupnil

Roztec pixeld

0,61 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalni)

3,8 W

Tabulka 7. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WWAN/WLAN, zadni kryt z

hor¢ikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nith
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Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni) bez kovovych vystupkd v mm
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopfigka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci thel (minimaini)

+/- 80 stupnil

Svisly pozorovaci Uhel (minimainf)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0161 x 0161 mm

Spotreba energie (maximalni)

3,8 W

Tabulka 8. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nit(, eDP 1.3 s PSR, IPS, pouze mikrofon, moZnost pfipojeni WLAN, zadni kryt z

horcikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typicke)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalini)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopfitka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0161 x 0161 mm

Spotreba energie (maximalni)

3,8 W

Tabulka 9. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, panel s mimofadné nizkym odbérem (SLP), kamera
HD / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z hoi¢ikové slitiny s izkym okrajem, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliSeni Full HD
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Osvétleni (typicke)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni) bez kovovych vystupkd
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopfitka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0161 x 0161 mm

Spotreba energie (maximalni)

199 W

Tabulka 10. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, panel s mimofadné nizkym odbérem (SLP),
infracervena kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z hof¢ikové slitiny s izkym okrajem, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliSeni Full HD

Osvétleni (typickeé)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximélni) bez kovovych vystupk(
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopficka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocget megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000:1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0161 x 0161 mm

Spotreba energie (maximalni)

199 W
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Tabulka 11. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WLAN/WWAN, zadni kryt z

hoi¢ikové slitiny, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopfigka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci thel (minimaini)

+/- 80 stupnil

Svisly pozorovaci Uhel (minimainf)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0,61 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalini)

41W

Tabulka 12. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z
uhlikovych vldken s Gzkym okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopfitka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/- 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimainf)

+/- 80 stupnl

Roztec pixeld

0161x 0161 mm
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Spotfeba energie (maximalni)

41 W

Tabulka 13. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, infratervena kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni
kryt z uhlikovych vidken s Uzkym okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typicke)

300 nith

Rozméry (aktivni plocha)

Vyska: 173,95 mm (maximalni)
Sitka: 3094 mm (maximalni)
Uhlopficka: 14,0"

Native Resolution 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Obnovovaci frekvence

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimaln)

+/- 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalnf)

+/- 80 stupnil

Rozte¢ pixell

0,61 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalni) 41 W
r 4 r 4
Klavesové zkratky
Tabulka 14. Klavesové zkratky
Klavesové zkratky funkénich klaves Latitude 7490

Fn + ESC Prepinani klavesy Fn
Fn+F1 Ztlumeni reproduktoru
Fn+F2 Snizeni hlasitosti

Fn+ F3 Zvyseni hlasitosti

Fn+F4 Ztlumeni mikrofonu
Fn+F5 Num Lock

Fn+F6 Scroll lock

Fn+F8 Prepnuti displeje (Win + P)
Fn+F9 Hledat

Fn + F10 ZvySeni jasu podsviceni klavesnice
Fn+ FN Snizeni jasu displeje

Fn + F12 Zvyseni jasu displeje
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Klavesové zkratky funkénich klaves

Latitude 7490

Fn + Prt Scr

Zapnuti a vypnuti sit¢ WLAN

Fn + Insert

Spéanek

Fn + levy kurzor

ZaCatek Fadku

Fn + pravy kurzor

Konec rfadku




Nastaveni systému

Konfigurace systému umoznuje spravovat hardware notebooku a stanovit moznosti Urovné systému BIOS. V nastaveni konfigurace systému
mUZete:

Ménit nastaveni NVRAM po pridani nebo odebrani hardwaru

Prohlizet konfiguraci hardwaru pocitace

Povolit nebo zakézat integrovana zarizeni

Ménit mezni limity vykonu a napajeni

Spravovat zabezpeceni pocitace

Témata:

Spoustéci nabidka

Navigacni klavesy

Moznosti nastroje System setup (Nastaveni systému)

Moznosti obrazovky General (Obecné)

Moznosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)
Moznosti obrazovky Video (Grafickéa karta)

Moznosti obrazovky Security (Zabezpecenr)

Moznosti obrazovky Secure Boot

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

Moznost obrazovky spravy napajeni

Moznosti obrazovky chovani POST

Moznosti spravy

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)
Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojent)

MozZnosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)
Systémové heslo a heslo pro nastaveni

Aktualizace systému BIOS ve Windows

Spoustéci nabidka

Béhem zobrazeni loga Dell™ stisknéte klavesu <F12> a spustte jednordzovou spoustéci nabidku se seznamem spoustécich zafizeni pro
tento systém. Tato nabidka obsahuje také diagnostiku a moznosti nastaveni systému BIOS. Zafizeni uvedené ve spoustéci nabidce zaviseji
na spustitelnych zafizenich v systému. Tato nabidka je uziteCna pro spousténi do konkrétniho zafizeni nebo spusténi diagnostiky systému.
Pouziti spoustéci nabidky neméni poradi spousténi ulozené v systému BIOS.

Moznosti jsou nasleduijict:

Legacy Boot (Starsi rezim spousténi):

— Internal HDD (Interni pevny disk)

— Onboard NIC (Sitové karta v pocitaci)
UEFI Boot (Spousteéni UEFI):
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—  Windows Boot Manager (Spravce spousténi systéemu Windows)

Other Options (Dalsi moznosti):

BIOS Setup (Nastaveni systému BIOS)
BIOS Flash Update (Aktualizace Flash systému BIOS)
Diagnostika

— Change Boot Mode Settings (Zménit nastaveni rezimu zavadéni)

Navigacni klavesy

0]

poditace.

Klavesy
Sipka nahoru
Sipka dolt
Enter
Mezernik

Karta

Esc

POZNAMKA: V pripadé vitsiny moZnosti nastaveni systému se provedené zm&ny zaznamenaji, ale pouZiji se aZ po restartu

Navigace

Prechod na predchozi pole.

Prechod na dalsi pole.

Vybér hodnoty ve vybraném poli (je-li to mozné) nebo pfechod na odkaz v poli.
Rozbaleni a sbaleni rozeviraci nabidky (je-li to mozné).

Prechod na dalSi specifickou oblast.

q POZNAMKA: Pouze u standardniho grafického prohlizege.

Prechod na predchozi stranku, dokud se nezobrazi hlavni obrazovka. Stisknuti kldvesy Esc na hlavni obrazovce
zobrazi zpravu s pozadavkem o uloZeni veSkerych neulozenych zmeén a restartuje systém.

Moznosti nastroje System setup (Nastaveni systému)

® | POZNAMKA: V zavislosti na notebooku a nainstalovanych zatizenich nemusi byt nékteré z uvedenych polozek k dispozici.

Moznosti obrazovky General (Obecné)

V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.

Moznost

Popis

System Information V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru poditace.

System Information: Slouzi k zobrazeni verze systému BIOS, vyrobniho &isla, inventérniho &isla, Stitku maijitele,
data prevzeti do vlastnictvi, data vyroby, kodu expresni sluzby, aktualizace Signed Firmware — ve vychozim
nastaveni povoleno.

Memory Information: SlouZi k zobrazeni nainstalované paméti, dostupné paméti, taktu paméti, rezimu kanall
pameéti, technologie paméti, velikosti paméti DIMM A a velikosti paméti DIMM B.

Processor Information: Slouzi k zobrazeni typu procesoru, pocCtu jader, ID procesoru, aktuélniho taktu,
minimalniho taktu, maximalniho taktu, mezipaméti L2 procesoru, mezipaméti L3 procesoru, moznosti HT
a 64bitové technologie.

Device Information (Informace o zafizeni): Slouzi k zobrazeni jednotky M.2 SATA, jednotky M.2 PCle SSD-0,
adresy LOM MAC, adresy Passthrough MAC, fadi¢e videa, verze systému Video BIOS, videopaméti, typu
panelu, nativniho rozliSeni, Fadice zvuku, zafizeni Wi-Fi, zafizeni WiGig, mobilniho zafizenl, zafizeni s Bluetooth.

Battery Information Zobrazi stav baterie a to, zda je pfipojen napéjeci adaptér.

Boot Sequence

UmoZzniuje zménit poradi, ve kterém se pocitaC snazi nalézt operacni systém.

Disketova jednotka
Internal HDD (Interni pevny disk)



MoZnost Popis
Ulozné zafizeni USB
CD/DVD/CD-RW Drive (Jednotka CD/DVD/CD-RW)
Onboard NIC (Sitova karta v pocitaci)

Boot sequence
options (MoZnosti
spoustéci sekvence)

Windows Boot Manager

Boot list options

(Moznosti seznamu Legacy (Zpétna kompatibilita)

spoustén) - UEFI - vybréno ve vychozim nastaveni
Advanced Boot Tato moznost umozniuje nacist starsi volitelné paméti ROM. Ve vychozim nastaveni je moznost Enable Legacy
Options Option ROMs (Povolit starsi volitelné paméti ROM) zakdzana. MoZnost Enable Attempt Legacy Boot (Povolit

pokus o starsi zplisob zavadeéni) je ve vychozim nastaveni zakazana.

UEFI boot path
Always, except internal HDD (Vzdy, kromé interniho pevného disku)

security

Always (Vzdy)

Never (Nikdy)
Date/Time Slouzi ke zméné data a Casu.

Moznosti obrazovky System Configuration
(Konfigurace systému)

MoZnost Popis

Integrated NIC Slouzi ke konfiguraci integrované sitové karty. Moznosti jsou nasledujici:

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)

Enabled UEFI network stack (Povoleno sitové stohovani rozhrani UEFI): Tato moZnost je ve vychozim
nastaveni povolena.

Enabled w/PXE (Povoleno s funkci PXE)

SATA Operation Slouzi ke konfiguraci interniho Fadice pevného disku SATA. Moznosti jsou nasleduijici:

Disabled (Neaktivni)
AHCI
RAID On (RAID aktivni): Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Drives Slouzi ke konfiguraci internich diskd SATA. VSechny jednotky jsou ve vychozim nastaveni povoleny. MoZnosti jsou
nasledujic:

SATA-2
M.2 PCl-e SSD-0

SMART Reporting  Tato funkce fidi, zda jsou chyby pevného disku tykajici se integrovanych jednotek hlaSeny béhem spousténi
systému. Tato technologie je soucéasti specifikace technologie SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology). Tato moznost je ve vychozim nastaveni zakazana.

Enable SMART Reporting (Povolit hléSeni SMART)



MoZnost
USB Configuration

Konfigurace doku
Dell typu C

Konfigurace
adaptéru
Thunderbolt

USB PowerShare

Audio

Keyboard
lllumination

Keyboard Backlight
with AC

Keyboard Backlight
Timeout on AC

Popis
Toto je volitelnd mozZnost.

Toto pole slouzi ke konfiguraci integrovaného fadice USB. Jestlize je pole Boot Support (Podpora spoustent)
povoleno, systém umozni spousténi z libovolného Ulozisté USB — pevné disky, pamétova jednotka, disketa.

Pokud je port USB povolen, zafizeni, které k nému pfipojite, je povoleno a k dispozici pro operacni systém.

Pokud je port USB zakazan, operacni systém nerozpoznéa zadné zarizeni, které k nému pripojite.

Moznosti jsou nasleduijici:

Enable USB Boot Support (Povolit podporu spousténi z USB) — ve vychozim nastaveni povoleno
Enable External USB Port (Povolit externi port USB) — ve vychozim nastaveni povoleno

q POZNAMKA: Klavesnice a my3 USB vZdy v nastaveni BIOS funguji bez ohledu na toto nastaveni.

Always Allow Dell Docs (Vzdy povolit doky Dell). Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Enable Thunderbolt Technology Support (Povolit podporu technologie Thunderbolt) Tato moZnost je ve
vychozim nastaveni povolena.

Enable Thunderbolt Adaptor Boot Support (Povolit podporu spou$t&ni z adaptéru zafizeni Thunderbolt)
Enable Thunderbolt Adaptor Pre-boot Modules (Povolit moduly adaptéru Thunderbolt pfed spusténim)
Security level (Uroveii zabezpe&eni) — No Security (Zadné zabezpe&eni)

Security level (Urovei zabezpe&eni) — User Authorization (Ov&feni uZivatele). Tato moZnost je ve vychozim
nastaveni povolena.

Security level (Urovei zabezpe&eni) — Secure Connect (Zabezpe&ené pfipojent)
Security level (Uroveri zabezpe&eni) — Display Port Only (pouze port DisplayPort)

Toto pole slouzi ke konfiguraci chovani funkce USB PowerShare. Tato funkce vdm umozriuje nabijet externi zafizeni
pomoci uloZené energie v baterii prostrednictvim portu USB PowerShare. Tato moznost je ve vychozim nastaveni
zakazana.

Toto pole povoli nebo zakaze integrovany fadic¢ zvuku. Ve vychozim nastaveni je vybrana moznost Enable Audio
(Povolit zvuk). Moznosti jsou nasledujici:

Enable Microphone (Povolit mikrofon) — ve vychozim nastaveni povoleno
Enable Internal Speaker (Povolit interni mikrofon) — ve vychozim nastaveni povoleno

Toto pole vam umozriuje zvolit provozni reZim funkce podsviceni kldvesnice. Uroveri jasu klavesnice Ize nastavit
v rozmezi 0 % az 100 %. MoZnosti jsou nasleduijici:

Disabled (Neaktivni)
Dim (Tlumené)
Bright (Jasné) — ve vychozim nastaveni povoleno

Nastaveni moznosti Keyboard Backlight with AC (Podsviceni kldvesnice pfi napajeni z elektricke sit€) na hlavni
podsviceni klavesnice nema vliv. Pro podsviceni klavesnice bude nadéle mozné nastavit rizné Urovné jasu.
Nastaveni v tomto poli je uplatnéno, kdyz je povoleno podsviceni. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Pri napajeni z elektrické sité je podsviceni klavesnice po urcité dobé vypnuto. Na hlavni podsviceni klavesnice to
nema vliv. Pro podsviceni klavesnice bude nadale mozné nastavit rdzné Urovné jasu. Nastaveni v tomto poli je

uplatnéno, kdyz je povoleno podsviceni. Moznosti jsou nasledujici:

5s
10 s — zvoleno ve vychozim nastaveni



MoZnost Popis
- 15s
30s
1T min
5 min
15 min
Never (Nikdy)

Keyboard Backlight Pri nap3jeni z baterie je podsviceni klavesnice po ur€ité dobé vypnuto. Na hlavni podsviceni klavesnice to nema vliv.
Timeout on Battery Pro podsviceni kldvesnice bude nadale moZné nastavit rlizné trovné jasu. Nastaveni v tomto poli je uplatnéno, kdyz
je povoleno podsviceni. Moznosti jsou nasledujici:

5s

10 s — zvoleno ve vychozim nastaveni
15s

30s

1Tmin

5 min

15 min

Never (Nikdy)

Unobtrusive Mode  Pokud tuto moznost povolite, stisknutim klavesové zkratky Fn+F7 mlzete vypnout vSechny kontrolky a zvuky
systému. Chcete-li vSe znovu zapnout, klavesovou zkratku Fn+F7 opétovneé stisknéte. Tato moznost je ve
vychozim nastaveni zakazana.

Miscellaneous Slouzi k povoleni ¢i zakazani nasledujicich zarizeni:

Devices . ’ . )
Enable Camera (Povolit kameru) — ve vychozim nastaveni povoleno

Secure Digital (SD) card (Karta SD) — ve vychozim nastaveni povoleno
Secure Digital (SD) card boot (Zavadéni systému z karty SD)
Secure Digital (SD) card read-only-mode (Karta SD v rezimu pouze ke ¢teni)

Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

MozZnost Popis

LCD Brightness Slouzi k nastaveni jasu displeje v zavislosti na zdroji napajeni — z baterie nebo ze sité. Jas LCD se nastavuje
nezavisle pro napéjeni z baterie a z napéajeciho adaptéru. Nastavuje se posuvnikem.

® | POZNAMKA: Nastaveni grafické karty se zobrazi, pouze pokud je v systému nainstalovana graficka karta.

Moznosti obrazovky Security (Zabezpeceni)

MoZnost Popis
Admin Password Slouzi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.

POZNAMKA: Drive, neZ nastavite heslo systému &i pevného disku, je tfeba nastavit heslo spravce.
Smazanim hesla spravce automaticky smaZete heslo systému a heslo pevného disku.

(q POZNAMKA: Usp&&na zména hesla se projevi okamzit8.

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)



Moznost

System Password

Strong Password

Password
Configuration

Password Bypass

Password Change

Non-Admin Setup
Changes

UEFI Capsule
Firmware Updates

TPM 2.0 Security

Popis
UmozAuje nastavit, zmeénit ¢i smazat systémoveé heslo.

q POZNAMKA: Usp&8na zmana hesla se projevi okamZit&.

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Umozni vynutit, aby byla vzdy nastavena silna hesla.

Vychozi nastaveni: Moznost Enable Strong Password (Povoalit silné heslo) neni vybrana.

POZNAMKA: Pokud je zapnuta moZnost Strong Password (Silné heslo), musi heslo spravce a systémové
heslo obsahovat alespoii jedno velké pismeno, jedno malé pismeno a mit alespori 8 znakd.

Slouzi k uréeni minimalni a maximalni délky hesla spravce a systémového hesla.

min-4 — vychozi nastaveni, chcete-li, mizete toto Cislo zvysit.
max-32 — toto ¢islo mlZete sniZit.

Slouzi k povoleni ¢i zakazani opravnéni k obejiti systémového hesla a hesla interniho pevného disku, pokud jsou
nastavena. Moznosti jsou nasledujici:

Disabled (Neaktivni)
Reboot bypass (Obejiti pfi restartu)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Slouzi k povoleni ¢i zakézani opravnéni k hesldm systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmény hesla jiného typu
neZ spravce).

UmozZzniuje urcit, zda jsou po nastaveni hesla spravce povoleny zmény v moznostech nastaveni. Pokud je tato
moznost zakazana, pak jsou moznosti nastaveni uzamceny heslem spravce.

Moznost ,allow wireless switch changes” (Povolit zménu prepinaCe bezdratového pripojeni) neni ve vychozim
nastaveni vybrana.

Tato moznost urcéuje, zda jsou povoleny aktualizace systému BIOS prostrednictvim balick( kapsle UEFI.

Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Povolit aktualizace firmwaru UEFI Capsule). Tato moznost je ve
vychozim nastaveni povolena.

Slouzi k povoleni modulu TPM (Trusted Platform Module) po spusténi pocitace (POST). Moznosti jsou nasleduijici:

UEFI Capsule Firmware updates (Aktualizace firmwaru UEFI Capsule) — ve vychozim nastaveni povoleno
TPM On (Modul TPM zapnut) — ve vychozim nastaveni povoleno

Clear (Vymazat)

PPI Bypass for Enable Commands (Vynechani PPI pro povoleni pfikaz()

PPI Bypass for Disabled Commands (Obeijiti PPl pro zakazané prikazy)

Attestation Enable (Povolit atestaci) — ve vychozim nastaveni povoleno

Key Storage Enable (Povolit flash disk) — ve vychozim nastaveni povoleno

SHA-256 — ve vychozim nastaveni povoleno

Disabled (Neaktivni)

Enabled (Povoleno) — ve vychozim nastaveni povoleno



Moznost

Computrace

CPU XD Support

OROM Keyboard
Access

Admin Setup
Lockout

Master password
lockout

SMM Security
Mitigation

Popis
POZNAMKA: Chcete-li upgradovat nebo downgradovat modul TPM 2.0, stéhnéte si nastroj baliéku TPM
(software).

Slouzi k povoleni &i zakazéani volitelného softwaru Computrace. Moznosti jsou nasleduijici:

Deactivate (Deaktivovat)
Disable (Zakazat)
Activate (Aktivovat) — ve vychozim nastaveni povoleno

POZNAMKA: MozZnosti Activate (Aktivovat) a Disable (Zakazat) aktivuji nebo zakaZou tuto funkci a dale
nebude mozné provadét zadné zmény.

Slouzi k povoleni rezimu Execute Disable u procesoru.

Enable CPU XD Support (Povolit podporu rezimu XD procesoru) — ve vychozim nastaveni povoleno
Slouzi k nastaveni moZnosti pfistupu na obrazovky konfigurace komponenty OROM pomoci klavesovych zkratek
b&hem spousténi. MozZnosti jsou nasledujici:

Enabled (Aktivni)
One Time Enable (Povolit jedenkrat)
Disable (Zakazat)

Vychozi nastaveni: Enable (Povolit)

Brani uzivatelim v pristupu k nastavenim, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Tato mozZnost povoluje nebo zakazuje dodatecné ochrany proti omezeni bezpe&nosti UEFI SMM.

SMM Security Mitigation

Moznosti obrazovky Secure Boot

Moznost

Popis

Secure Boot Enable Tato moznost povoli nebo zakéaze funkci Secure Boot.

Expert Key
Management

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Umozriuje manipulovat s databdzemi bezpecnostnich klicl pouze v pfipadé, Ze je systém v rezimu Custom Mode
(Vlastni rezim). Moznost Enable Custom Mode (Povolit viastni rezim) je ve vychozim nastaveni zakézana.
Moznosti jsou nasleduijici:

PK — ve vychozim nastaveni povoleno
KEK

db

dbx



MoZnost Popis
Pokud povolite rezim Custom Mode (Vlastni reZim), zobrazi se odpovidajici moznosti pro klice PK, KEK, db a dbx.
MoZnosti jsou nasledujic:

Save to File (Ulozit do souboru) — UloZi kli¢ do uzivatelem zvoleného souboru.

Replace from File (Nahradit ze souboru) — Nahradi aktualni kli¢ kli¢em z uzivatelem zvoleného souboru.
Append from File (PFipojit ze souboru) — Prid4 klic do aktuéini databaze z uzivatelem zvoleného souboru.
Delete (Odstranit) — Odstrani vybrany kIic.

Reset All Keys (Obnovit vSechny kli¢e) — Obnovi klice na vychozi nastaveni.

Delete All Keys (Odstranit vSechny kli¢e) — Odstrani vSechny klice.

POZNAMKA: Pokud rezim Custom Mode (Vlastni rezim) zakaZete, viechny provedené zmény se odstrani
a obnovi se vychozi nastaveni klica.

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

Moznost Popis

Intel SGX Enable Toto pole poskytuje zabezpe€ené prostredi pro béh kédu a ukladani citlivych dat v kontextu hlavniho operacniho
systému. MoZnosti jsou nasledujict:

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)
Software Controlled (Rizeno softwarové)

Vychozi nastaveni: Software Controlled (Rizeno softwarové)
Enclave Memory Tato moznost nastavuje polozku SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervni paméti oblasti SGX).
Size Moznosti jsou nasleduijici:

32 MB
64 MB
128 MB - ve vychozim nastaveni povoleno

Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

MozZnost Popis

Multi-Core Support Toto pole uréuje, zda proces mize vyuzit jedno jadro nebo vSechna jadra. Vykon nékterych aplikaci se s dalSimi
jadry zlepsi. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena. Umoziiuje povolit &i zakazat podporu vice jader
u procesoru. Instalovany procesor podporuje dvé jadra. Pokud povolite moznost Multi-Core Support, budou
povolena dvé jadra. Pokud zakazete moznost Multi-Core Support, bude povoleno jedno jadro.

Enable Multi Core Support (Povolit podporu vice jader)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Intel SpeedStep Slouzi k povoleni &i zakazani funkce Intel SpeedStep.
Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

C-States Control Slouzi k povoleni ¢i zakazani dalSich rezim( spanku procesoru.



MoZnost Popis
C states (Stavy C)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Intel TurboBoost Slouzi k povoleni ¢i zakazani rezimu procesoru Intel TurboBoost.
Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

HyperThread Slouzi k povoleni &i zakazani funkce Hyper-Threading v procesoru.

Control
Disabled (Neaktivni)

Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Enabled (Aktivni).

Moznost obrazovky spravy napajeni

MoZnost Popis

AC Behavior Slouzi k povoleni ¢i zakézani funkce automatického zapnuti pocitace, pokud je pripojen napéjeci adaptér.
Vychozi nastaveni: Moznost Wake on AC (Zapnout pfi pFipojeni napajeciho adaptéru) neni vybrana.

Enable Intel Speed Tato volba slouZi k povoleni nebo zakézani technologie Intel Speed Shift.
Shift Technology Vychozi nastaveni: Volba Enable Intel Speed Shift Technology je povolena.

Auto On Time Slouzi k nastaveni Casu, kdy se pocita¢ automaticky zapne. Moznosti jsou nasledujici:

Disabled (Neaktivni)

Every Day (Kazdy den)
Weekdays (V pracovni dny)
Select Days (Vybrané dny)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

USB Wake Support Slouzi k povoleni funkce, kdy se po viozeni zaFizeni USB pocitac probudi z rezimu spanku.

POZNAMKA: Tato funkce pracuje pouze v pfipadé, je-li pripojen napajeci adaptér. Jestlize b&hem rezimu
spanku odeberete napajeci adaptér, konfigurace systému odpoji napajeni vSech porti USB za Gcelem
uspory energie baterie.

Enable USB Wake Support
Wake on Dell USB-C dock (Probuzeni na doku USB-C Dell)

Vychozi nastaveni: Moznost je zakazana.
Wireless Radio UmozZzniuje povoleni ¢i zakazani funkce, kterd automaticky prepina mezi kabelovou a bezdratovou siti nezavisle na
Control fyzickém pripojen.

Control WLAN Radio (Ovladani rozhrani WLAN)
Control WWAN Radio (Ovladani rozhrani WWAN)



Moznost

Wake on WLAN

Block Sleep

Peak Shift

Advanced Battery
Charge
Configuration

Primary Battery
Charge
Configuration

Usporny rezim

Popis

Vychozi nastaveni: Moznosti jsou zakazany.

Slouzi k povoleni ¢i zakédzani funkce, ktera zapne pocitag, pokud je spustén pomoci signélu sité LAN.

Disabled (Neaktivni)

LAN Only (Pouze LAN)

WLAN Only (Pouze WLAN)

LAN or WLAN (LAN nebo WLAN)

Disabled (Neaktivni)
WLAN

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Tato moznost slouzi k povoleni pfechodu blok{ do rezimu spanku (stav S3) v prostredi operacniho systému.
Block Sleep (S3 state) (Rezim spanky blokU, stav S3)

Vychozi nastaveni: Tato moznost je zakazana.

Tato moznost umozruje omezit na minimum spotiebu energie napéjecino adaptéru béhem energetické Spicky.
Povolite-li tuto moznost, bude pocitac napajen z baterie i tehdy, kdy je pfipojen napajeci adaptér.

Enable Peak Shift (Povolit funkci Peak Shift)
Nastaveni limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)

Enable peak shift (Povolit funkci Peak Shift) — zakazano
Nastaven( limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)

Tato mozZnost umoznuje maximalizovat stav baterie. Povolite-li tuto moznost, pocitaC pouzije po dobu, kdy
nepracujete, standardni nabijeci algoritmus pro zlepSeni stavu baterie.

Disabled (Neaktivni)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Slouzi k vybéru rezimu nabijeni baterie. MoZnosti jsou nasledujici:

Adaptive (Adaptivni) — ve vychozim nastaveni povoleno
Standard (Standardni) — UpIné nabiti baterie v béZném rezimu

ExpressCharge — baterie se nabiji kratSi dobu pomoci technologie rychlého nabijeni spolecnosti Dell. Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Primarily AC use (Primérné pouzivat napéjeni ze site)
Custom (Vlastni)

Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastni nabijeni), Ize také nakonfigurovat moznosti Custom Charge Start

(Spusténi vlastniho nabijeni) a Custom Charge Stop (Konec vlastniho nabijen).

POZNAMKA: V&echny rezimy nabijeni nemusi byt k dispozici pro véechny baterie. Chcete-li povolit tuto
moznost, zakazte moznost Advanced Battery Charge Configuration (Pokrocila konfigurace nabijeni
baterie).

OS Automatic selection (Automaticky vybér operacniho systému) — ve vychozim nastaveni povoleno

Force S3 (Vynutit stav S3)



Moznost

Type-C connector
power

Popis

7.5 Watts (7,5 W)
15 wattl — ve vychozim nastaveni povoleno

Moznosti obrazovky chovani POST

MozZnost
Adapter Warnings

Keypad
(Embedded)

Numlock Enable

Fn Key Emulation

Fn Lock Options

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

Full Screen Log

Warnings and errors

Popis
Slouzi k povoleni ¢i zakazani nastaveni vystraznych zprav systému (BIOS), pokud pouzivate urCité typy napajecich
adaptérQ.

Vychozi nastaveni: Enable Adapter Warnings (Povolit vystrahy adaptéru)

Umoznuje vybér jedné ze dvou metod pro povoleni numerické klavesnice, které je soucasti interni klavesnice.

Fn Key Only (Pouze klavesou Fn) — vychozi nastaven.
By Numlock

POZNAMKA: Béhem spusténého nastaveni tato moznost nema zadny efekt. Nastaveni pracuje v reZimu
Fn Key Only (Pouze klavesou Fn).

Slouzi k povoleni moznosti Numlock po spusténi pocitaCe.

Enable Network (Povolit sit) Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

SlouZi k nastaveni moznosti, kdy je klavesa Scroll Lock pouZzita k simulaci funkce klavesy Fn.
Enable Fn Key Emulation (Povolit emulaci klavesy Fn — vychozi)

UmoZniuje, aby kombinace klaves Fn + Esc prepinala primarni chovani klaves F1-F12 mezi standardnimi
a sekundarnimi funkcemi. Pokud tuto moznost zakazete, nebude mozné dynamicky prepinat primarni chovani
téchto klaves. Dostupné moznosti:

Fn Lock (z&dmek klavesy Fn) — ve vychozim nastaveni povoleno
Lock Mode Disable/Standard (Rezim zamku povolen / Standardni) — ve vychozim nastaveni povoleno
Lock Mode Enable/Secondary (Povolit rezZim zam&eni / sekundarni)

Umozriuje urychlit proces spousténi vynechanim nékterych krokl kontroly kompatibility. MoZnosti jsou nasledujici:

Minimal (Minimalni) — ve vychozim nastaveni povoleno
Thorough (Nejvyssi)
Auto (Automaticky)

UmoZniuje vytvorit prodlevu pred zavadénim systému navic. MoZnosti jsou nasledujici:

0 seconds (0 sekund) — ve vychozim nastaveni povoleno
5 seconds (5 sekund)
10 seconds (10 sekund)

Enable Full Screen Logo (Povolit logo na celou obrazovku) — nepovoleno

Prompt on warnings and errors (Vyzva pfi varovani a chybéach) — ve vychozim nastaveni povoleno
Continue on warnings (PokraCovat pfi varovani)



Moznost

Popis

Continue on warnings and errors (PokraCovat pfi varovani a chybéch)

Moznosti spravy

MoZznost

USB provision

MEBX Hotkey —
povoleno ve
vychozim nastaveni

Popis

Funkce USB provision neni ve vychozim nastaveni povolena.

UmoZniuje vém urdit, zda ma byt aktivni funkce MEBx Hotkey b&hem spousténi systému.

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Enabled (Povoleno)

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora
virtualizace)

Moznost

Virtualization

VT for Direct I/0

Trusted Execution

Popis
Toto pole urCuje, zda mlZe nastroj Virtual Machine Monitor (VMM) pouZivat doplrikové funkce hardwaru
poskytované virtualizacni technologii Intel Virtualization Technology.

Enable Intel Virtualization Technology (Povolit virtualizacni technologii Intel Virtualization) — ve vychozim nastaveni
povoleno

Povoli nebo zakéaze nastroji VMM (Virtual Machine Monitor) vyuzivat dali moznosti hardwaru poskytované
technologif Intel® Virtualization pro pfimy vstup a vystup.

Enable VT for Direct 1/0 (Povolit technologii VT pro pfimy vstup/vystup) — ve vychozim nastaveni povoleno.

Tato moznost uréuje, zda mize nastroj Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) pouzivat doplrikové funkce
hardwaru zajistované technologif Intel Trusted Execution. Chcete-li tuto funkci pouZit, musi byt povoleny moznosti
TPM Virtualization Technology a Virtualization technology for direct 1/0.

Trusted Execution — ve vychozim nastaveni je tato moznost zakazéana.

Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratoveé pripojeni)

MoZznost

Wireless Switch

Popis
Slouzi k nastaveni bezdratovych zafizeni, které Ize spravovat pomoci pFepinaCe bezdratové komunikace. MoZnosti

jsou nasleduijici:

WWAN

GPS (on WWAN Module) (GPS, na modulu WWAN)
WLAN

Bluetooth

VSechny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.



MoZnost Popis

POZNAMKA: U moZnosti pfipojeni WLAN je ovladani povoleni a zakézani spojeno dohromady a nelze je
povolit nebo zakazat nezavisle.

Wireless Device Slouzi k povoleni &i zakazani vnitfnich bezdratovych zafizeni:
Enable

WWAN/GPS

WLAN

Bluetooth

VSechny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

® | POZNAMKA: Cislo IMEI pro modul WWAN naleznete na vn&j&im pouzdre karty WWAN.

Moznosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

MozZnost Popis

Service Tag Slouzi k zobrazeni servisniho &isla pocitace.

Asset Tag Umoznuje vytvorit inventarni Stitek pocitace, pokud zatim nebyl nastaven. Tato volba neni ve vychozim nastaveni
nastavena.

BIOS Downgrade V tomto poli Ize obnovit pfedchozi verzi firmwaru systému. Moznost , Allow BIOS downgrade” (Povolit downgrade
systému BIOS) je ve vychozim nastaveni povolena.

Data Wipe V tomto poli Ize bezpe¢né vymazat data ze vSech zafizeni internich UloZist. Moznost ,Wipe on Next boot*
(Vymazat pfi pfiStim spusténi) neni ve vychozim nastaveni povolena. Seznam ovlivnénych zafizeni:

Interni pevny disk / disk SSD SATA
Interni disk SDD SATA M.2

Interni disk SSD PCle M.2

Interni karta eMMC

BIOS Recovery Toto pole umoZzriuje provést obnovu z nékterych stavl poskozeni systému BIOS pomoci souboru pro obnoveni na
primarnim pevném disku nebo externim klici USB.

BIOS Recovery from Hard Drive (Obnoveni systému BIOS z pevného disku) — ve vychozim nastaveni povoleno
Always perform integrity check (Vzdy provést kontrolu integrity) — ve vychozim nastaveni zakazano

Moznosti obrazovky System Log (Systémové
protokoly)

MoZnost Popis

BIOS Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udélosti po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému) (BIOS).
Thermal Events SlouZi k zobrazeni a vymazani udalosti teploty po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).
Power Events SlouZi k zobrazeni a vymazani udalosti napajeni v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Systémové heslo a heslo pro nastaveni

MdZete vytvorit systémové heslo a zabezpecit pocitac heslem.



Typ hesla Popis
Heslo systému Heslo, které je tfeba zadat pred prihlaSenim se k pocitadi.

Heslo nastaveni Heslo, které je tfeba zadat pred ziskadnim pristupu a moznosti provadéni zmén v nastaveni systému BIOS v pocitadi.
Heslo nabizi zakladnf Groveri zabezpe&eni dat v pocitaci.
Pokud pocita¢ nebude uzamé&en nebo zlistane bez dozoru, k uloZenym datiim muZe ziskat pristup kdokoli.

® | POZNAMKA: Funkce hesla k systému a k nastaveni je zakazana.

Nastaveni systémového hesla a hesla pro nastaveni

Nové System Password (Systémové heslo) pouze v pripadg, Ze je status Not Set (Nenastaveno).

Do nastaveni systému prejdete stisknutim tlacitka F2 ihned po spusténi &i restartu poditace.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moZnost Security (Zabezpeceni)
a stisknéte klavesu Enter.

Otevre se obrazovka Security (Zabezpeceni).
2 Zvolte System Password (Systémové heslo) a v poli Enter the new password (Zadejte nové heslo) vyvorte heslo.
Nové heslo systému prifad'te podle nasledujicich pokynd:
Heslo smi obsahovat nejvySe 32 znakd.
Heslo smi obsahovat ¢isla od 0 do 9.
Povolena jsou pouze mala pismena (velka pismena jsou zakazana).
Povoleny jsou pouze nasledujici zvlastni znaky: mezera, ("), (+), (), (=), (), (), ¢), (1), (\), (D, ).
Vypiste systémové heslo, které jste zadali dfive do pole Confirm new password (Potvrdit nové heslo) a kliknéte na OK.
4 Po stisku klavesy Esc se zobrazi zprava s poZadavkem o uloZeni zmeén.
Stiskem klavesy Y zmény ulozite.
PogitaC se restartuje.

Odstranéni nebo zména stavajiciho hesla k systému nebo
nastaveni

Pred pokusem o odstranéni nebo zménu stavajiciho hesla k systému a/nebo konfiguraci ovérte, zda je moznost Password Status (Stav
hesla) v programu System Setup (Konfigurace systému) nastavena na hodnotu Unlocked (Odemceno). Pokud je moznost Password
Status (Stav hesla) nastavena na hodnotu Locked (Zamc&eno), stavajici heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani zménit.
Nastroj Nastaveni systému otevrete stiskem tlacitka F2 ihned po spusténi &i restartu pocitace.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moznost System Security
(Zabezpeceni systému) a stisknéte klavesu Enter.

Otevre se obrazovka System Security (ZabezpecCeni systému).

2 Na obrazovce System Security (Zabezpe&eni systému) ovérte, zda je v nastaveni Password Status (Stav hesla) vybrana moznost
Unlocked (Odemé&eno).

Po odstranéni stavajiciho hesla systému vyberte moznost System Password (Heslo systému) a stisknéte klavesu Enter nebo Tab.
4 Po odstranéni stavajiciho hesla nastaveni vyberte moZnost Setup Password (Heslo nastaveni) a stisknéte klavesu Enter nebo Tab.

®| POZNAMKA: Po zm&né hesla systému nebo nastaveni zadejte po zobrazeni vyzvy nové heslo. Jestlize heslo systému nebo
nastaveni odstranite, potvrd'te po zobrazeni vyzvy své rozhodnuti.

5  Po stisku klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem o uloZzeni zmén.
6  Stiskem kladvesy Y ulozite zmény a nastroj Nastaveni systému ukongite.
PocitacC se restartuje.



Aktualizace systému BIOS ve Windows

Systém BIOS (Konfigurace systému) se doporucuje aktualizovat tehdy, kdyZz ménite zakladni desku nebo je k dispozici aktualizace.
V pripadé notebookl zajistéte, aby baterie byla piné nabitéd a notebook byl pfipojen do elektrické sité.

0]

POZNAMKA: Pokud je povolena funkce BitLocker, je zapotiebi ji pred zahajenim aktualizace systému BIOS pozastavit a po
dokonéeni aktualizace systému BIOS opét povolit.

1 Restartujte pocitac.
2 Prejdéte na web Dell.com/support.
Zadejte servisni ozna€eni nebo kéd expresni sluzby a klepnéte na tlacitko Submit (Odeslat).
Kliknéte na moznost Detect Product (Rozpoznat produkt) a postupujte podle instrukci na obrazovce.

3 Pokud se vam nedafi rozpoznat nebo nalézt servisni oznaceni (vyrobni ¢islo), kliknéte na moZnost Choose from all products (Vybrat
ze vSech produkt().

4 Ze seznamu vyberte kategorii Products (Produkty).

®| POZNAMKA: Vyberte pFislusnou kategorii, ktera vas dovede na stranku produktu.

5  Vyberte model svého pocitace. Zobrazi se stranka produktové podpory pro vas pocitac.

6  Klepnéte na moZnost Get drivers (Ziskat ovladace) a poté na moZnost Ovladace a soubory ke staZeni.
Zobrazi se ¢ast Ovladace a soubory ke stazeni.

7 Kliknéte na kartu Find it myself (Najdu to sam).
Kliknéte na mozZnost BIOS, zobrazi se verze systému BIOS.

9 Vyhledejte nejnoveéjsi soubor se systémem BIOS a klepnéte na odkaz Stahnout.

10 V okné Please select your download method below (Zvolte metodu staZeni) kliknéte na tlacitko Download File (Stahnout soubor).
Zobrazi se okno File Download (StaZeni souboru).

1 Klepnutim na tlacitko Save (UloZit) ulozite soubor do pocitace.

12 Klepnutim na tlagitko Run (Spustit) v pocitadi nainstalujete aktualizované nastaveni systému BIOS.
Postupujte podle pokyn( na obrazovce.

POZNAMKA: PFi aktualizaci verze systému BIOS se doporuéuje nepreskakovat vice neZ tfi revize. Napfiklad: Pokud chcete
aktualizovat systém BIOS z verze 1.0 na verzi 7.0, nainstalujte nejprve verzi 4.0 a poté nainstalujte verzi 7.0.

®

Aktualizace systému BIOS v systémech s povolenou
technologii BitLocker

JestliZe neni technologie BitLocker pred aktualizaci systému BIOS pozastavena, pfi dal§im restartu systém
nerozezna kli¢ BitLocker. Budete vyzvani k vioZeni obnovovaciho kli€e a systém o néj bude Zadat pfi kaZdém restartu. Pokud
obnovovaci kli€ neni zndm, miZe to vést ke ztraté dat nebo ke zbytecné reinstalaci operacniho systému. Dalsi informace o tomto
tématu naleznete v €lanku znalostni baze: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-
systems-with-bitlocker-enabled

Aktualizace systému BIOS pomoci disku flash USB

Jestlize v pocitaci nelze spustit systém Windows, avSak je stéle potreba aktualizovat systém BIOS, stahnéte soubor BIOS pomoci jiného
pocitace a uloZte jej na spustitelny disk flash USB.

® POZNAMKA: Budete potfebovat spustitelny disk flash USB. Dal&i podrobnosti ziskate v nasledujicim &lanku: http://
www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-
deployment-package--dddp-

1 Stéhnéte aktualizacni soubor s priponou .EXE pro systém BIOS do jiného pocitace.
2 Zkopirujte soubor, napr. O9010A12.EXE, na spustitelny disk flash USB.


http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-with-bitlocker-enabled
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-with-bitlocker-enabled
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-

3 Vlozte disk flash USB do pocitace, ktery potrebuje aktualizovat systém BIOS.

Restartujte pocitac, a jakmile se objevi logo Dell Splash, stisknéte klavesu F12. Zobrazi se jednordzovéa spoustéci nabidka (One Time
Boot Menu).

Pomoci Sipek zvolte moznost USB Storage Device (Pamétové zafizeni USB) a kliknéte na moznost Return (Navrat).
Systém se spusti do prikazového radku Diag C:\>.
Napiste plny ndzev souboru, napr. O9010A12.exe, spustte soubor a stisknéte mozZnost Return (Néavrat).

o N o o

Nacte se utilita pro aktualizaci systému BIOS. Postupuijte podle pokyn( na obrazovce.
BIOS Update Utility

Thiz utility will update the system BIOS and lirmware. During the

date procedure, your syztem will restart. Do not interruapt =
procedure once it begins. Do not discoanect the AC power zource (if you
are updating a mobile computer, conmect the AC power adapter).
Interruption of the BIDSATirmware wpdate procedure will likely reander
your system unusable.

Do you wish to continwe (ysmd7? y

@311 Dell Inc. fAll Rig

Obrazek 5. Obrazovka systému DOS pro aktualizaci systému BIOS

Aktualizace systému BIOS v prostredich systému Linux a
Ubuntu

Chcete-li aktualizovat systém BIOS v prostredi systému Linux, napfiklad v distribuci Ubuntu, pre¢téte si ¢lanek http://www.dell.com/
support/article/us/en/19/SLN171755/updating-the-dell-bios-in-linux-and-ubuntu-environments.

Aktualizace systému BIOS z jednorazové spoustéci nabidky
klavesy F12

Aktualizace systému BIOS pomoci souboru s pfiponou .exe s aktualizaci systému BIOS, ktery byl zkopirovan na jednotku USB se systémem
souborll FAT32. Systém byl zaveden z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12.

Aktualizace systému BIOS

Soubor aktualizace systému BIOS mdzete spustit ze systému Windows pomoci spustitelné jednotky USB nebo mlizete systém BIOS

v pocitaci aktualizovat z jednorazové spousteci nabidky klavesy F12.

V&tSina systému Dell, které byly vyrobeny po roce 2012, zahrnuje tuto funkci. Funkci si mlzete oveéfit zavedenim pocitace do jednordzové
spoustéci nabidky klavesy F12, ve které je mezi moznostmi zavedeni systému uvedena moznost BIOS FLASH UPDATE. Pokud je moznost
uvedena, pak systém BIOS podporuje tento zpUsob aktualizace systému BIOS.

® POZNAMKA: Tuto funkci mohou pouZit pouze systémy s moznosti BIOS Flash Update v jednorazové spoustéci nabidce klavesy
F12.

Aktualizace z jednorazové spoustéci nabidky


http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN171755/updating-the-dell-bios-in-linux-and-ubuntu-environments
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN171755/updating-the-dell-bios-in-linux-and-ubuntu-environments

Chcete-li aktualizovat systém BIOS z jednorazoveé spoustéci nabidky klavesy F12, budete potrebovat:

jednotku USB naforméatovanou na systém soubort FAT32 (jednotka nemusi byt spustitelna),
spustitelny soubor systému BIOS, ktery jste stahli z webovych stranek podpory Dell a zkopirovali do kofenového adreséare jednotky USB,

napajeci adaptér pripojeny k systému,
funk&ni systémovou baterii umozniujici aktualizaci systému BIOS.
Chcete-li spustit proces aktualizace systému BIOS z nabidky klavesy F12, vykonejte nasledujici kroky:

Nevypinejte systém v pribéhu aktualizace systému BIOS. Vypnuti systému miiZe znemoZnit jeho spousténi.

1 Jednotku USB, na kterou jste zkopirovali aktualizaci, vioZzte do portu USB systému, ktery je ve vypnutém stavu.
Zapnéte systém, stisknutim klavesy F12 vstupte do jednorazové spoustéci nabidky, pomoci Sipek oznacte moznost BIOS Flash Update

2
a stisknéte klavesu Enter.

OFF

LEGACY; Secure Boot:

Boot mode is set to:
LEGACY BOOT:
MiniCard SSD
UEFI BOOT:
Windows Boot Manager
UEFI: LITEONIT L8T-128L9G-11 M.2
USEB MNIC(IPWVY)
USB MIC(IPVG)
OTHER OPTIONS:
BINS _Setiun
BIOE Flash Update
Ulagnostics
Change Boot Mode Settings

Otevre se nabidka aktualizace systému BIOS. Kliknéte na tlaCitko Browse (Prochazet).

3

BIOS Flash Updats

—BlOS Update Information
BIOS update file: =hNone selected> :> “ [%—]]

=<hMone selected>

System:
Revision: <hNone selected>
Vendor: =None selected>
-Systermn BIOCS Information
|75“JSI¢"'|-' Latitude ES4S0
Revision: ALS
Vendor: Cell Inc.
Options: I_
PowerStatus: Chay

E—c=—

4 Na nésledujicim snimku obrazovky je jako priklad uveden soubor E5450A14.exe. Skutecny nazev souboru se mize liSit



TCSFash 1 reaaa

—BIO
BIC
File System: || v“
.
Directories ¥ Files ¥
ReX Systemn Volume Infon |devicwemanl. PNG
Ver devicwemanz PNG
Wﬁ Key 67C7C9AA-07B6-45SEB-99€ | |
4 4,
Syst ES450A14 exe {\
Systs S
Rewvi
Veru
Optic
Selection:

ox | cancel | 1

5  Jakmile je soubor vybran, zobrazi se v poli vybéru soubord. MiZete pokracovat kliknutim na tlacitko OK.
BICISFIRSH VIvAsss =T ———

~BIC

LHE File System: [_ - ] i
o .
Directories ¥ Files ¥

System Volume Infon |devicwemanl PNG

Rew

Ver devicvwwemana. PNG

I - BitLocker Recovery Key S87D7C9AA-07B6-45EB-99€ | |
[ Syst _

Syste

Rewvi

Veru

Optic
Selection:

Powe
[\ES450A14. exe

NS ok | mf-llj

6  Kliknéte na tlacitko Begin Flash Update (Zah4jit aktualizaci Flash).
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7

8

—BIOS Update Information
BIOS update file: FSONES450A14 exe

System: Latitude ES450
Revision: Ald
Vendor: Dell Inc.

[*System BIOS Information

System: Latitude ES450
Revision: ALS
Vendor: Eell Inc
Options: I
PowerStatus: Ckay
[ Begin Flash Update ] [%[ Cancel ]

BIE5 Eiash Urdate

rBlOS Update Information

BIGCS undate file: FSONESS50Al14 . exe I

]

This utility will update the systermn BICS and firmvrare. During the update
procedure, your system waill restart. Ce not interrupt this procedure once it
begins. Do not disconnect the AC powveer source (if you are updating a mobile
cormputer. connect the AC power adapter). Interruption of the BISS/firmwrare
update procedure will likely render your systam unusable.

Do you want to proceed?

[ B&\n Flash Update 1

Zobrazi se pole s varovanim a dotazem, zda chcete pokracovat. Kliknutim na tlacitko Yes (Ano) zahéjite aktualizaci Flash.

V této fazi se spusti aktualizace Flash systému BIOS. Systém se restartuje, aktualizace Flash systému BIOS bude zahéajena a zobrazi se
liSta s postupem aktualizace. V zavislosti na zménach obsaZenych v aktualizaci mlze liSta s postupem nékolikrat dojit od nuly
k hodnoté 100 a proces aktualizace Flash mlze trvat i 10 minut. Zpravidla tento proces trvéa dvé az tfi minuty.

Nastaveni systému
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Updaling your system’s firmware.
Do not power down your sysiem.

Updaling System BIOS with BIOS Guard

9  Po dokon&eni se systém restartuje a proces aktualizace systému BIOS je dokoncen.



Software

Tato kapitola uvadi podrobnosti o podporovanych operacnich systémech, spole¢né s pokyny pro instalaci ovlada&.

Témata:

Podporované operacni systémy
Stazeni ovladact

Ovlada¢ Cipové sady

Ovlada¢ videa

Ovladac zvuku

Sitové ovladace

Ovlada¢ USB

Ovladac Uloziste

Ostatni ovladace

Podporované operacni systémy
Toto téma obsahuje operaéni systémy podporované v pocitacich Latitude 7480.

Tabulka 15. Podporované operaéni systémy
Podporované operacni systémy Popis

Windows 10 Microsoft Windows 10 Pro (64bitovy)

Microsoft Windows 10 Home (64bitovy)
Jiné N
Ubuntu 16.04 LTS SP1 (64bitovy)
NeoKylin v6.0 (64bitovy)

Stazeni ovliadacu

1 Zapnéte notebook.
2 Prejdéte na web Dell.com/support.

3 Kiliknéte na moznost Product Support (Podpora k produktu), zadejte vyrobni ¢islo notebooku a kliknéte na moznost Submit
(Odeslat).

0]

POZNAMKA: Pokud vyrobni &slo neméte k dispozici, pouZijte funkci automatického rozpoznani nebo ruéné vyhledejte
model notebooku.

Kliknéte na polozku Drivers and Downloads (Ovladace a poloZky ke staZeni).

Vyberte operacni systém nainstalovany v notebooku.

Prejdéte na strénce dolll a vyberte ovladag, ktery chcete nainstalovat.

Kliknéte na moznost Download File (Stahnout soubor) a stahnéte oviadac pro svij notebook.
Po dokonceni stahovani prejdéte do slozky, do které jste ulozili soubor ovladace.
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Dvakrét kliknéte na ikonu souboru ovladace a postupujte podle pokynd na obrazovce.



Ovladag¢ Cipové sady

Zkontrolujte, zda jsou ovladace Cipové sady Intel a rozhrani Management Engine v systému jiz nainstalovany.



v K@ System devices
§3 ACPI Fixed Feature Button
= ACPI Lid
I? ACPI Power Button
¥ ACPI Processor Aggregator
i3 ACPI Sleep Button
3 ACPI Thermal Zone
£3 Charge Arbitration Driver
#3 Composite Bus Enumerator
3 Dell Diag Control Device
£3 Dell System Analyzer Control Device
£ Ethertronics Active Steering Driver
£ High precision event timer
i3 Intel(R) Management Engine Interface
i3 Intel(R) Power Engine Plug-in
I.? Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D60
i Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D61
£ Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D62
£33 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D63
£33 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D64
§ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
£ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
£ Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914
£3 Legacy device
£3 Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
£3 Microsoft ACPI-Compliant System
£3 Microsoft System Management BIOS Driver
£3 Microsoft UEFI-Compliant System
£3 Microsoft Virtual Drive Enumerator
£ Microsoft Windows Management Interface for ACPI
£3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

£ Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D62

£33 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D63

E3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D64

§3 Intel(R) Smart Sound Tech nology (Intel(R) SST) Audio Controller

£ Intel(R) Smart Sound Tech nology (Intel(R) SST) OED

l? Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914
¥3 Legacy device

#3 Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller

3 Microsoft ACPI-Compliant System

¥3 Microsoft System Management BIOS Driver

#3 Microsoft UEFI-Compliant System

§3 Microsoft Virtual Drive Enumerator

3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

#3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

i3 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family 1/O PCl Express Root Port #1 - 9D10
i3 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /O PCl Express Root Port #3 - 9D12
£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /O PCl Express Root Port #5 - 9D14
i1 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PMC - 9D21

i Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS - 9D23

%0 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O Thermal subsystem - 9D31

§1 Mobile 7th Generation Intel(R) Processor Family /O LPC Controller (U with iHDCP2.2 Premium) - 9D4E
£3 NDIS Virtual Network Adapter Enumerator

§0 NFC USB Bus Driver

£3 PCl Express Root Complex
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Ovladac videa

Zkontrolujte, zda je ovladac videa jiz nainstalovany v systému.

~ @ Display adapters
Ia Intel(R) UHD Graphics 620

Ovladac zvuku

Zkontrolujte, zda jsou ovladace zvuku jiz v systému nainstalovany.

v i Sound,video and game controllers ¥ | Audio inputs and outputs
i.j Intel(R) Display Audio == Microphone Array (Realtek Audio)
iqi Realtek Audio i Speakers / Headphones (Realtek Audio)

Sitové ovladace

Tento systém je dodavan s ovladadi sité LAN a WiFi a je schopen rozpoznat sité LAN a WiFi bez nutnosti instalovat ovladace.

v [? Network adapters
? Bluetooth Device (Personal Area Network)
? Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
? Intel(R) Ethernet Connection (4) 1219-LM
I Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter
& WAN Miniport (IKEv2)
& WAN Miniport (IP)
@ WAN Miniport (IPv6)
& WAN Miniport (L2TP)
g WAN Miniport (Network Manitor)
& WAN Miniport (PPPOE)
& WAN Miniport (PPTP)
& WAN Miniport (SSTP)

Ovlada¢ USB

Zkontrolujte, zda jsou ovladace USB v systému nainstalovany.

v i Universal Serial Bus controllers

Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
UCSI USB Connector Manager

USB Composite Device

USB Composite Device

USB Root Hub (USB 3.0)

@ -@: - - -

Ovladac uloziste

Zkontrolujte, zda jsou ovladaCe FadiCe UloziSté nainstalované v systému.



v ?ﬂ Storage controllers
S Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller ¥ s Disk drives
‘Eﬁ Microsoft Storage Spaces Controller = NVMe KXG50ZNV512G NVM

Ostatni ovladacCe

V této ¢asti jsou uvedeny podrobnosti ovladact vSech ostatnich komponent ve Spravci zarizen.

Ovladaé bezpec&nostnich zarFizeni

Zkontrolujte, zda je ovlada¢ bezpe&nostnich zafizeni jiz nainstalovany v systému.

v |7 Security devices
l; Trusted Platform Module 2.0

HID

Zkontrolujte, zda je ovladac¢ HID jiz nainstalovany v systému.

v Human Interface Devices
Converted Portable Device Control device
Dell Touchpad
HID-compliant consumer control device
HID-compliant system controller
HID-compliant touch pad
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant wireless radio controls
I12C HID Device

Sy Intel(R) HID Event Filter

¥l Microsoft Input Configuration Device

5y Portable Device Control device

Zarizeni Control Vault

Zkontrolujte, zda je ovladac zarizeni Control Vault jiz nainstalovany v systému.

v I? ControlVault Device
? Dell ControlVault w/ Fingerprint Touch Sensor

Zarizeni Proximity
Zkontrolujte, zda je ovladac zafizeni Proximity jiz nainstalovany v systému.

v I Proximity devices
B NFC Proximity Provider



Ctecka Cipovych karet
Zkontrolujte, zda jsou ovladace CteCky Cipovych karet jiz nainstalovany v systému.

v | Smart card readers
L4 Microsoft Usbecid Smartcard Reader (WUDF)
L4 Microsoft Usbecid Smartcard Reader (WUDF)

Biometrické zarizeni
Zkontrolujte, zda je ovladac¢ biometrického zafizeni jiz nainstalovany v systému.

v &l Biometric devices
| Control Vault w/ Fingerprint Touch Sensor

Ovladac¢ zobrazovaciho zarizeni

Zkontrolujte, zda je ovlada¢ zobrazovaciho zafizeni jiz nainstalovany v systému.

v o3 Imaging devices
:i"; Integrated Webcam



7

T o4

Reseni potizi

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho
spustenim Dell — diagnostika ePSA 3.0

Diagnostiku ePSA mlZete spustit provedenim jednoho z nasledujicich krokd:

Stisknutim klavesy F12 b&hem spousténi pocitace a vyb&rem moznosti Diagnostics (Diagnostika).
Stisknutim kombinace klaves Fn+PWR b&hem spousténi pocitace.

Dalsf informace naleznete na strance Diagnostika Dell EPSA 3.0.

Funkce Real Time Clock reset

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umoZiiuje vam nebo servisnimu technikovi obnovit nedavno vydané modely systémU Dell Latitude
a Precision z nékterych situaci No POST/No Boot/No Power (Nefunkéni test POST / nefunkéni zavadéni systému / bez napéjeni).
Funkci RTC reset mlzete na systému inicializovat z vypnutého stavu pouze v piipadé, kdy je pfipojen napéjeci adaptér. Stisknéte vypinac
a pridrzte jej po dobu 25 sekund. Funkce RTC reset systému se spusti po uvolnéni tlaCitka napéjeni.

©) POZNAMKA: Pokud je bshem procesu odpojen napéajeci adaptér nebo je tla&itko napajeni drZzeno déle nez 40 sekund, proces RTC
reset se prerusi.

Funkce RTC reset provede reset systému BIOS do vychoziho nastaveni, zrusi pridéleni rozsifeni Intel vPro a resetuje systémové datum
a Cas. Nasledujici polozky nejsou ovlivnény funkci RTC reset:

Service Tag (Vyrobni &islo)

Asset Tag (Inventarniho Cisla)
Ownership Tag (Stitku majitele)
Admin Password (heslo spravce)
System Password (Systémové heslo)
HDD Password (Hesla HDD)

Key Databases (Databéaze klic()
System Logs (Systémové protokoly)

Nasledujici polozky mohou nebo nemusi byt resetovany podle vlastniho nastaveni systému BIOS:

The Boot List (Seznam zavadéni)

Enable Legacy OROMs (Povolit starsi paméti OROM)
Secure Boot Enable (Secure Boot Povoli)

Allow BIOS Downgrade (Umoznit downgrade systému BIOS)


http://prm.dell.com/content/cninv000000000038196/GUID-E88C830F-244A-4A25-8E91-363D89769037.html

Kontaktovani spolecnosti Dell

® POZNAMKA: Pokud nemate aktivni internetové pripojeni, miZete najit kontaktni informace na nakupni fakture, balicim seznamu,
uctence nebo v katalogu produktt spole¢nosti Dell.

Spole¢nost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a nékteré sluzby
nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spole¢nost Dell se zaleZitostmi tykajicimi se prodejd, technické podpory nebo
zakaznického servisu:

Prejdéte na web Dell.com/support.
Vyberte si kategorii podpory.

Ovérte svou zemi nebo region v rozbalovaci nabidce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodni ¢asti stranky.
Podle potfeby vyberte prislusné servisni sluzby nebo linku podpory.
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